MS-7388

FCC-B RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed

to provide reasonable pro-
tection against harmful in-
terference in a residential N1 996
installation. This equipment

generates, uses and can

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will occur in a particular instal-
lation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment o and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures
listed below.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit di erent from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ television technician for help.

Notice 1
The changes or modi cations not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user s authority to operate the equipment.

Notice 2
Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7388

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

PART NUMBER

G52-73881XC
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The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR IN-
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SAFETY INSTRUCTIONS

Always read the safety instructions carefully.

Keep this User Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable at surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the
equipment from overheating. Do not cover the openings.

Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V
before connecting the equipment to the power inlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electri-
cal shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by a ser-
vice personnel:

The power cord or plug is damaged.
Liquid has penetrated into the equipment.
The equipment has been exposed to moisture.

The equipment does not work well or you can not get it work according
to User Manual.

The equipment has dropped and damaged.
The equipment has obvious sign of breakage.

Do not leave this equipment in an environment unconditioned, storage tem-
perature above 60°C (140°F), it may damage the equipment.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same
or equivalent type recommended by the manufacturer.

WS

uuj For better environmental protection, waste batteries should be col-

lected separately for recycling or special disposal.




WEEE STATEMENT

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI
must remind you that...

Under the European Union ( EU ) Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes e ect on
August 13, 2005, products of electrical and electronic equipment
cannot be discarded as municipal waste anymore and manufactur-
ers of covered electronic equipment will be obligated to take back
such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take
back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the
EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG uber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerdte nicht mehr als kommunale Abfalle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am
Ende seines Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt
zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle
in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu écologiste et a n de protéger | environnement, MSI tient a rappeler
ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant e et le 13 ao(t 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipe-
ments seront obligés de récupérer certains produits en n de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des produits en n de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces
matériels dans les points de collecte.

BYCOWWA

x ZMTAPMS MSI TYIOTYMPMIAIX AZXMZPG 1 O INOXZMS TE AAAMXT Z=YWKAY T IN
OY 100, TERXZMY PATEMMPAIT ZAM, AXZ....

U OZIXZIXOXZMM ® OMY IEXMZEND ZYETINGZSHE ;SyAA @ ) T TYIOIXZYAR IPMy
ASHYSAPIPMS Z=YWKAYR IN 0Y 100 MOTZOaASZAPPGI BOIEXYMATO=MM M
BOIZXYZPPOMN ZEZYYOSZAPMIM (GMY IZXMZA WEEE 2002/96/EC), ZOXYTAYIN

Z OMOVY 13 AZHYOXA 2005 HZOA, MAOIOMS, ZXPZOSAMI®S = BOIZXYMATO=ZMY M
BOI=XYZPPZIMY SEZYYOIZAPMY, P1 MEZHYX YAGOMAXYMZAXa®S A= EGXZZEN MYOZY,
TEPXEMY TYSMAZZOMXIOM ZOE I TIY 1MOOIPPEHE BOIZXYEPPIHE SEZYYOIZAPMS
SESAAPG TYMPMMAXar IHE @03 TIYIYAEZX=M T2 ZZZPAAPMM 0YZZA 0OYKED. MSI
SESAVIX03 0ZEOYOAXa XY IEZZAPMS TZ TYMIMNY TYZOY=YMM, TYZOAPPEN TZ0
MAY=ZEN MSI PA XIYYMXEYMM EC, Z TIYIYAEZXZY TZ £=ZPAAPMM 0YZZA 0OYKED.

u O NZKIXT ZIYPYXa BXM MA©IOMS Z OT1YMAOMAMYZZAPPG I TYPZXD TYMITIA.
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ESPARNOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/
0 equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasi cados como eléctricos y equipos electrénicos no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electrénicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estard comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al nal de su periodo
de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por
el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la
recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Elec-
trische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit
soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten
die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje vodi racuna o okolini i prirod-
noj sredini, MSI mora da vas podesti da

Po Direktivi Evropske unije ( EU ) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opre-
mi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod elektronsku i elektricnu opremu ne mogu viSe biti odbaceni
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme bi¢e prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobitajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev
o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode moZete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako rma dbajaca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ( UE ) dotyczaca odpadéw produktéw elek-
trycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wiec producenci tych produktéw
bedg zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na tere-
nie Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac
w wyznaczonych punktach zbiorczych.




TORKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/
EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak tizere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi cope atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Greticileri, cihazlarin kullanim sireleri bittikten sonra trdnleri
geri toplamakla yukumlt olacaktir. Avrupa Birligi ne satilan MSI markali dranlerin
kullanim sureleri bittiginde MSI Grtinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde
olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi ndm na ochrané Zivotniho prostredi - spole¢nost MSI upozoriiuje...

Podle smérnice Evropské unie ( EU ) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobkd 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat elektrické
a elektronické vyrobky v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronick-
ych vyrobki, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové
vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkid znagky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonéeni jejich
Zivotnosti. Tyto vyrobky miZzete odevzdat v mistnich sb&rnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédijuk, illetve kornyezetvéddként
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Euroépai Unié ( EU) 2005. augusztus 13-an hatélyba 1ép6, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairél sz6l6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhet6ek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartoi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n bellil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkdzelebbi gy(ijt6helyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere | ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che

In base alla Direttiva dell Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodot-
ti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono pit
essere eliminati come ri uti municipali: i produttori di detti materiali saranno ob-
bligati a ritirare ogni prodotto alla ne del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale
Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all interno
dell Unione Europea alla ne del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel pit vicino punto di raccolta
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ENGLISH

GETTING START

Thank you for choosing the 770T-C45/ 770T-C35 series (MS-7388 v3.x) ATX
mainboard. The 770T-C45/ 770T-C35 series is design based on AMD® RX780 &
SB710/ SB700 chipset for optimal system e ciency. Designed to t the advanced
AMD® processor in AM2+ package, the 770T-C45/ 770T-C35 series deliver a high
performance and professional desktop platform solution.
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SPECIFICATIONS

Processor Support
AMD® Phenom FX/X4/X2, Althon 64 FX/X2 and Sempron processors in
AM2+ package
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

HyperTransport
Supports Hyper Transport(HT) 3.0 Technology

Chipset
North Bridge: AMD® RX780 chipset
South Bridge: AMD® SB710/ SB700 chipset

Memory Support
DDR2 533/ 667/ 800/ 1066 SDRAM (8GB Max)
4 DDR2 DIMMs (240pin / 1.8V)
(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN
Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL 8111DL

Audio
Chip integrated by Realtek® ALC889/ ALC888S/ ALC885
Flexible 8-channel audio with jack sensing
Compliant with Azalia 1.0 Spec

IDE
1 IDE port by AMD® SB710/ SB700
Supports Ultra DMA 33/66/100/133, PIO & Bus Master operation mode

SATA
6 SATAII ports by AMD® SB710/ SB700
Supports storage and data transfers at up to 3.0 Gb/s

RAID
Supports RAID 0/ 1/ 0+1 mode by AMD® SB710/ SB700

Floppy
1 oppy port
Supports 1 FDD with 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB and 2.88MB

Connectors
Back panel
1 PS/2 mouse port
1 PS/2 keyboard port
1 Serial port
6 USB 2.0 Ports
1 LAN jack
6 exible audio jacks
On-Board Connectors
3 USB 2.0 connectors
1 Chassis Intrusion connector

10



MS-7388

1 CD-In connector

1 Front Panel Audio connector
1 SPDIF-Out connector

1 TPM connector (optional)

1 OC switch

Slots
1 PCI Express x16 slot
2 PCI Express x1 slot
3 PCl slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface

Form Factor
ATX (30.5cm X 21.0 cm)

Mounting
6 mounting holes
(If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could
search the product web page and nd details on our web address below
http://www.msi.com/index.php)

11



REAR PANEL

The 770T-C45/770T-C35 rear panel provides the following connectors:

Line-In  RS-Out

PS/2 mouse _LAN = @ o
Seelpot (=] |[==| |[==l Lipe-dut cSout
(2)0 = =] = |O O
Pé/z keyboard USB ports MIC SS-Ou‘t
HARDWARE SETUP

This chapter tells you how to install the CPU, memory modules, and expansion
cards, as well as how to setup the jumpers on the mainboard. It also provides the
instructions on connecting the peripheral devices, such as the mouse, keyboard,
etc. While doing the installation, be careful in holding the components and follow
the installation procedures.

CPU & Cooler Installation for AM2+

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a cooler attached on the
top to prevent overheating. Meanwhile, do not forget to apply some thermal paste
on CPU before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will
cause the damage of your CPU & mainboard.

The surface of AM2+ CPU.

Remember to apply some thermal
paste on it for better heat dispersion.

Gold arrow

12
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Pull the lever sideways away from the socket.
Make sure to raise the lever up to a 90-degree
angle.

Look for the gold arrow of the CPU. The gold
arrow should point as shown in the picture. The
CPU can only tin the correct orientation.

If the CPU is correctly installed, the pins should be
completely embedded into the socket and can not
be seen. Please note that any violation of the cor-
rect installation procedures may cause permanent
damages to your mainboard.

Press the CPU down rmly into the socket and
close the lever. As the CPU is likely to move while
the lever is being closed, always close the lever
with your ngers pressing tightly on top of the
CPU to make sure the CPU is properly and com-
pletely embedded into the socket.

Position the cooling set onto the retention mecha-
nism. Hook one end of the clip to hook rst.

Then press down the other end of the clip to
fasten the cooling set on the top of the retention
mechanism. Locate the Fix Lever and lift up it.

Fasten down the lever.

Attach the CPU Fan cable to the CPU fan connec-
tor on the mainboard.

IMPORTANT

* Mainboard photos shown in this section are for demonstration of the cooler in-
stallation for Socket AM2+ CPU only. The appearance of your mainboard may

vary depending on the model you purchase.

* While disconnecting the hook from the xed bolt, it is necessary to keep an eye
on your ngers, because once the hook is disconnected from the xed bolt, the

xed lever will spring back instantly.

N/
D/

/‘
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Installing Memory Modules
1. The memory module has only one notch on the center and will only tin the
right orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until
the golden nger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot.
The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the
memory module is properly seated. You can barely see the golden finger if the
memory module is properly inserted in the DIMM slot.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM
slot clips at the sides.

IMPORTANT

DDR2 memory modules are not interchangeable with DDR and the DDR2 stan-
dard is not backwards compatible. You should always install DDR2 memory
modules in the DDR2 DIMM slots.

*

*

In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same
type and density in di erent channel DIMM slots.

*

To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into
the DIMM1 rst.

14
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ATX 24-Pin Power Connector: ATX1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the

ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in

the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply
rmly into the connector.

ATX 4-Pin Power Connector: PWR1
This 4-Pin power connector is used to provide power to the CPU.

IMPORTANT

* Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies
to ensure stable operation of the mainboard.

* Power supply of 350 watts (and above) is highly recommended for system sta-
bility.

Floppy Disk Drive Connector: FDD1
This connector supports 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB or 2.88MB oppy disk
drive.

15



IDE Connector: IDE1
This connector supports IDE hard disk drives, optical disk drives and other IDE
devices.

IMPORTANT

If you install two IDE devices on the same cable, you must con gure the drives
to cable select mode or separately to master / slave mode by setting jumpers.
Refer to IDE device documentation supplied by the vendors for jumper setting
instructions.

Serial ATA Connector: SATA1 ~ 6
This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can

connect to one Serial ATA device.

IMPORTANT

Please do not fold the Serial ATA cable into 90-degree angle. Otherwise, data loss
may occur during transmission.

Fan Power Connectors: CPUFAN, NB_FAN, SYS_FAN

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connect-
ing the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and
should be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be con-
nected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-
board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage
of the CPU fan control.

CPUFAN NB_FAN, SYS_FAN

16
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S/PDIF-Out Connector: JSPD1
This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect
Format) interface for digital audio transmission.

CD-In Connector: CD_IN1
This connector is provided for external audio input.

s
2o,
T e,
e o
“o

Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and
LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design
Guide.

JFP2

Front Panel Audio Connector: JAUD1
This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with
Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

17



Front USB Connector: JUSB1~3

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for
connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cam-
eras, MP3 players, printers, modems and the like.

23
S2
= Fas,
e
< eSS
T o
NS
©
-l
e aSe %
P Sl
¥ L S0 e
e

TPM Module connector: JTPM1 (optional)
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module. Please re-
fer to the TPM security platform manual for more details and usages.

Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record
this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you
must enter the BIOS utility and clear the record.

&

“a

oS,
S
e

18



MS-7388

Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM onboard that has a power supply from an external battery
to keep the data of system con guration. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system
con guration, set the jumper to clear data.

E 41
JBATI (O
(=]

Keep Data Clear Data

IMPORTANT

You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is o . Then return to
1-2 pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage
the mainboard.

Overclock FSB Switch: OCSWITCH1
You can overclock the FSB to increase the processor frequency by changing the
switch. Follow the instructions below to set the FSB.

ON ON ON ON
12 12 12 12
Default Increase 10% Increase 15% Increase 20%

speed of FSB speed of FSB speed of FSB

IMPORTANT
* Make sure that you power o the system before setting the switch.

* When overclocking cause system instability or crash during boot, please set the
switch to default setting.

19



APS LED Status Indicator: LED1~4

(STt
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These APS (Active Phase Switching) LED indicates the current CPU power phase
mode. Follow the instructions below to read.

WonN, LToFF
Il BB B 4 of the LEDs will light blue when CPU is in 4 phase power mode.
B[] 1 of the LEDs will light blue when CPU is in 1 phase power mode.

20
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PCl Express Slot
The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.

PCI Express x16 slot.

© PCI Express x1 slot.

PCI Slot
The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards
that comply with PCI speci cations.

IMPORTANT

Make sure that you unplug the power supply rst. Meanwhile, read the documen-
tation for the expansion card to con gure any necessary hardware or software set-
tings for the expansion card, such as jumpers, switches or BIOS con guration.

PCI Interrupt Request Routing

When adding or removing expansion cards, make the IRQ, acronym of interrupt
request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines over which devices can
send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins are typically con-
nected to the PCI bus pins as follows:

PCI1 INT E# INT F# INT G# INT H#
PCl 2 INT F# INT G# INT H# INT E#
PCI 3 INT G# INT H# INT E# INT F#
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BIOS SETUP

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to

enter Setup.
Press DEL to enter SETUP

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup,
restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You
may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <De-
lete> keys.

Main Page

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, fmerican Megatrends, Inc.
» Standard CHOS Features » Cell Henu

» Advanced BIOS Features Load Fail-Safe Defaults

» Integrated Peripherals Load Optinized Defaults

» Pouer Managenent Setup Save & Exit Setup

» H/W Monitor Exit Without Sauing

» Green Power

BIOS Setting Password

alue F10:Save ES
afe Defaults

Configure Time and Date. Display Systen Information. ..

402,61 {0) Copyright 1985-2006, fmerican Hegatrends, Inc.

Standard CMOS Features
Use this menu for basic system con gurations, such as time, date etc.

Advanced BIOS Features
Use this menu to setup the items of special enhanced features.

Integrated Peripherals
Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

Power Management Setup
Use this menu to specify your settings for power management.

H/W Monitor
This entry shows the status of your CPU, fan, warning for overall system status.

Green Power
Use this menu to specify the power phase.

BIOS Setting Password
Use this menu to set BIOS setting Password.

22



MS-7388

Cell Menu
Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control.

Load Fail-Safe Defaults
Use this menu to load the BIOS default values that are factory settings for system
operations.

Load Optimized Defaults

Use this menu to load factory default settings into the BIOS for stable system
performance operations.

Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

Exit Without Saving
Abandon all changes and exit setup.
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Cell Menu

CHOS Setup Utility - Copyright () 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Cell Menu

Current CPU Frequency
Current DRAM Frequency 808HHz
» CPU Specifications

AMD Cool 'n’Quiet

fdjust CPU FSB Frequency (MHz)
fdjust CPU Ratio [futol
fdjust CRU-NB Ratio [uto]
fdjusted CPU Frequency (HHz) 2300
fdvanced Clock Calibration

[Autol
[2001

» MEMORY-Z
» fdvance DRAM Configuration

FSB/DRAN Ratio [futo]
fdjusted DRAM Frequency (H2) 800

[Autol
[1001

HT Link Speed
fdjust PCI-E Frequency (Hz)
futo Disable DRAH/ECI Erequency

[ Auto 1
[Autol
[Autol
[Autol

CPU Voltage W)
DRAM Uoltage V)
NB Uoltage (V)

HT Link Uoltage W)

Spread Spectrum

tles:Hove Enter:Select

F: U Spec  F5:Memory-Z F8:Fail-Safe Defaults

Current CPU/DRAM Frequency

2.30GHz (200x11.

[Disabledl

[Enabled]

[Enabledl

Help Iten

CPU Information

[Press Enter

[Press Enter]
[Press Enter]

+/-/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F6:0ptinized Defaults

It shows the current frequency of CPU/Memory. Read-only.

CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu and it displays the informations of installed

CPU.
AMD Cool'n'Quiet

The Cool n Quiet technology can e ectively and dynamically lower CPU speed

and power consumption.

IMPORTANT

To ensure that Cool n Quiet function is ac-
tivated and will be working properly, it is
required to double con rm that:

* Run BIOS Setup, and select Cell Menu.
Under Cell Menu, nd AMD Cool'n'Quiet,
and set this item to Enabled .

* Enter Windows, and select [Start]->[Set-
tings]->[Control Panel]->[Power Options].
Enter Power Options Properties tag, and
select Minimal Power Management under
Power schemes.

Power 0j

2%

ions Properti

Poer Schemes | Advanced | Hbermate | UPS

(3, Selectthe power scherme with he most ppropile setngs for
") this computer. Note that changing the settings below wil modify
the seleced scheme.

Poer scheres
Minimal Power Management v
Fame/Office Dask

Potable/Laptap
Presertation

off morir
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Adjust CPU FSB Frequency (MHz)
This item allows you to adjust the CPU FSB frequency.

Adjust CPU Ratio
This item is used to adjust CPU clock multiplier (ratio). It is available only when the
processor supports this function.

Adjust CPU-NB Ratio
This item is used to adjust CPU-NB ratio.

Adjusted CPU Frequency (MHz)
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

Advanced Clock Calibration
This item is for overclock. Setting to [Enabled] allows you to set the CPU Ratio
higher. It is available only when the processor supports this function.

MEMORY-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu, select a item form DIMM list and enter to
read the memory SPD informations.

Advance DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu.

DRAM Timing Mode

This eld has the capacity to automatically detect all of the DRAM timing. If you
set this eld to [DCT 0], [DCT 1] or [Both], some elds will appear and select-
able. DCT 0 controls channel A and DCT1 controls channel B.

CAS Latency (CL)

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the eld is
adjustable. This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in
clock cycles) before SDRAM starts a read command after receiving it.

tRCD

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the eld is
adjustable. When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed
separately. This setup item allows you to determine the timing of the transition
from RAS (row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the
clock cycles, the faster the DRAM performance.

tRP

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the eld is
adjustable. This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe
(RAS) to be allowed to precharge. If insu cient time is allowed for the RAS to
accumulate its charge before DRAM refresh may be incomplete and DRAM
may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is in-
stalled in the system.

tRAS

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the eld is
adjustable. This setting determines the time RAS takes to read from and write
to a memory cell.
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tRTP

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the eld is
adjustable. This setting controls the time interval between a read and a pre-
charge command.

tRC

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the eld is
adjustable. The row cycle time determines the minimum number of clock cycles
a memory row takes to complete a full cycle, from row activation up to the
precharging of the active row.

tWR

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the eld is
adjustable. It speci es the amount of delay (in clock cycles) that must elapse
after the completion of a valid write operation, before an active bank can be
precharged. This delay is required to guarantee that data in the write bu ers
can be written to the memory cells before precharge occurs.

tRRD
When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the eld is
adjustable. Speci es the active-to-active delay of di erent banks.

tWTR

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the eld is ad-
justable. This item controls the Write Data In to Read Command Delay memory
timing. This constitutes the minimum number of clock cycles that must occur
between the last valid write operation and the next read command to the same
internal bank of the DDR device.

tRFC0~3

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], these elds
are adjustable. These settings determine the time RFC take to read from and
write to memory cells.

1T/2T Memory Timing

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the eld is
adjustable. This eld controls the SDRAM command rate. Selecting [1T] makes
SDRAM signal controller to run at 1T (T=clock cycles) rate. Selecting [2T]
makes SDRAM signal controller run at 2T rate.

DCT Unganged Mode
This feature is used to Integrate two 64-bit DCTs into a 128-bit interface.

FSB/DRAM Ratio
This item allows you to set the FSB/DRAM ratio.

Adjusted DRAM Frequency (MHz)
It shows the adjusted DDR memory frequency. Read-only.

HT Link Speed
This item allows you to set the Hyper-Transport Link speed. Setting to [Auto], the
system will detect the HT link speed automatically.

Adjust PCI-E Frequency (MHz)
This item allows you to set the PCI-E frequency (in MHz).

26



MS-7388

Auto Disable DRAM/PCI Frequency
When set to [Enabled], the system will remove (turn o ) clocks from empty DIMM
and PCI slots to minimize the electromagnetic interference (EMI).

CPU Voltage (V)
This item will allow you to adjust the CPU voltage.

DRAM Voltage (V)
This item will allow you to adjust the Memory voltage.

NB Voltage (V)
This item will allow you to adjust the North Bridge voltage.

HT Link Voltage (V)
This item will allow you to adjust the Hyper-Transport Link voltage.

Spread Spectrum

When the motherboard s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of
the pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum func-
tion reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of
the pulses are reduced to atter curves. If you do not have any EMI problem,
leave the setting at Disabled for optimal system stability and performance. But if
you are plagued by EMI, set to Enabled for EMI reduction. Remember to disable
Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce
a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked proces-
sor to lock up.

IMPORTANT

If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the
value of Spread Spectrum for EMI reduction.

*

* The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum
value, please consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.
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Load Optimized Defaults

You can load the default values provided by the mainboard manufacturer for the

stable performance.
CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
» Standard CHOS Features » Cell Menu
» Advanced BIOS Features Load Fail-Safe Defaults
» Integrated Peripherals Load Optinized Defaults
» Pouer Management Setup Save & Exit Setup

H/U Monitor t Saving

Load Dptimal Defaults?
Green Pover

BIOS Setting Password [0K1 [Cancell

F8:Fail-Safe Defaults  F6:0ptinized Defaults
Load Optinal Default values for all the setup questions.

v02.61 (C) Copyright 1985-2006, fmer ican Megatrends, Inc.
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g0

AEreto|
770T-C45/ 770T-C35 (MS-7388 v3.x) ATX
. 770T-C45/ 770T-C35 AMD® RX780
& SB710/ SB700 . AM2+ AMD®
770T-C45/ 770T-C35
dlojot

o
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A

R|YEH= Z2 KA
AM2+ AMD® Phenom FX/X4/X2, Althon 64 FX/X2 ~ Sempron

(crPU

http://www.msi.com/index.php ?func=cpuform2 )
HyperTransport

Hyper Transport(HT) 3.0
-

: AMD® RX780
: AMD® SB710/ SB700

ANEE H=E

DDR2 533/ 667/ 800/ 1066 SDRAM ( 8GB)

DDR2DIMM 4 (240 /1.8V)

(
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport .)
LAN
Realtek® RTL 8111DL LAN 10/100/1000
=] =l (=)
Realtek® ALC889/ ALC888S/ ALC885
8
Azalia 1.0 Spec
IDE
AMD® SB710/ SB700 IDE 1
Ultra DMA 33/66/100/133, PIO
SATA
AMD® SB710/ SB700 SATAII 6
3.0 Gb/s
RAID
AMD® SB710/ SB700 RAID 0/ 1/ 0+1
#21
1
360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB  2.88MB FDD 1
FHE]
PS/2 1
PS/2 1
1
USB 2.0 6
LAN 1
6
USB 2.0 3
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cD 1

1
SPDIF 1
TPM 1 ()
oc 1

a2
PCI Express x16 1
PCI Express x1 2
PCI 3 ,3.3V/I5VPCI
& WE|
ATX (30.5cm X 21.0 cm)

g
6

http://www.msi.com/index.php .)
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770T-C45/770T-C35

RS
PS/2 LAN O O
[ 1 I 1 @ ©
L ) t | CS
USB ss
stego] M=
CPU,
AM2+2| CPU A & 41|
cPU .
/ cPU
CPU cPU
AM2+ CPUS| M.
o] & WAHE|= R AR Ho|AE R
Eoiof ozt HIR YA,
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2. CPU

3. CPU

4. CPU

8. CPU

ZNY

CPU

CPU

90
.CPU
CPU
CPU
AM2+ CPU
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H=2 =& 4zl
1.

2. DIMM
DIMM
DIMM
. U2 20| DIMM @0l ACIZ ARIElp FE BH7t Hel Hol
x| ehgruict.

3. DIMM

FRANY
* DDR2 DDR , DDR2
DDR2 DIMM DDR2

B : DIMM

. , DIMM1
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ATX 24 # F# @ 7HE]: ATX1
ATX 24 .ATX 24

ATX 4 ¥ ## 7HE: PWR1
4 CPU

s AN
* ATX

* 350

#2171 clA3 =2to|= HdE|: FDD1
360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB 2.88 MB
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IDE #4IE]: IDE1

IDE

IDE )
LMY
2 IDE B
, /
IDE

Al2I%d ATA #HIE: SATAL ~6

ATA

ATA
52 N
ATA 90 . ,

 ## #E]: CPUFAN, NB_FAN, SYS_FAN
+12V
+12V
GND
,CPU

CPUFAN NB_FAN, SYS_FAN
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S/PDIF &= #El: JSPD1
S/PDIF(Sony & Philips Digital Intercon-
nect Format) .

CD /3 #4|E]: CD_IN1

™ ol HdE]: IFP1, JFP2
LED . JFP1
Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide

e g 2| H4E]: JAUD1L
s Intel®
Front Panel I/O Connectivity Design Guide

o
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& usB #HHEl: JUSB1~3

USB HDD,

Intel® 1/0O Connectivity Design Guide

usB

, MP3

TPM(Trusted Platform Module)

TPM 2 #HHE: ITPM1 (Z4)
TPM

MNA el HEE: Jci1

, BIOS

%

0
10

f

&

N
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CMOS #2/0] &m: JBAT1

CMOS RAM . CMOS RAM ,
os .
(O] « a
JBAT1 (O]
El
S AN
2:3 cMos
1-2 cmos
SH M FSB £9%): OCSWITCH1
FSB
FSB
g8 11| I
1 I L
FSB FSB FSB

10%

s MY

15%

20%
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APS LED : LED1~4

285l g P S EEEEF EEEEF EEEED  EEEED EEED
APS (Active Phase Switching) LED CPU
| § N
HEEEcCrPU 4 4 LED
B0 crPu 1 1 LED
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PCI Express
PCI Express PCI Express

PCI Express x16

PCI Express x1

PCI
PCI LAN , SCslI , UsB PCI
, BIOS
PCI
Interrupt request line IRQ I-R-Q

' .PCIIRQ PCI

PCI1 INT E# INT F# INT G# INT H#
PCl 2 INT F# INT G# INT H# INT E#
PCI 3 INT G# INT H# INT E# INT F#
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BIOS

POST(Power On Self Test)
, <DEL>

Press DEL to enter SETUP

(DEL

(RESET) . <Ctrl>, <Alt>
<Delete>

Main Page

CHOS Setup Utility - Copyright (O 1985-2005, American Megatrends, Inc.
» Standard CHOS Features » Cell Menu

» fdvanced BIOS Features Load Fail-Safe Defaults

» Integrated Peripherals Load Optinized Defaults

» Pover Managenent Setup Save & Exit Setup

» H/W Monitor Exit Without Saving

» Green Pouer

BIOS Setting Password

Jalue F10:Save ES F1:General Help
afe Defaults 0) zed Defaults

Configure Tine and Date. Display Systen Information. ..

v02.61 (O Copyright 1985-2006, fmerican Megatrends, Inc.

Standard CMOS Features (. CMOS )

Advanced BIOS Feature; ( BIOS )
Integrated Peripherals ( )
Power Management Setup ( )
H/W Monitor (H/W )

CPU s

Green Power (. )

BIOS Setting Password (BIOS )
BIOS
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Cell Menu (& H%7)

Load Fail-Safe Defaults (20l A] 27 7|2l 2E)
Load Optimized Defaults (/51 7|2 E=)

Save & Exit Setup (&2 & 4% =)
CMOS

Exit Without Saving (% 2t x| g1 & 2)

BIOS

BIOS
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Cell Menu

CHOS Setup Utility - Copyright

Current CPU Frequency
Current DRAM Frequency

» CPU Specifications
AMD Cool 'n’Quiet

fdjust CPU FSB Frequency (MHz)
fdjust CPU Ratio

fdjust CRU-NB Ratio

fdjusted CPU Frequency (HHz)
fdvanced Clock Calibration

» HEMORY-Z
» fdvance DRAH Configuration
FSB/DRAN Ratio

fdjusted DRAM Frequency ()

HT Link Speed
fdjust PCI-E Frequency (Hz)
futo Disable DRAH/ECI Erequency

CPU Voltage W)
DRAM Uoltage V)
NB Uoltage (V)

HT Link Uoltage W)

Spread Spectrum

tles:Hove Enter:Select

F: U Spec  F5:Memory-Z F8:Fail-Safe Defaults

(C) 1985-2005, fAmerican Megatrends, Inc.

Cell Menu
Help Iten

CPU Information

2.30GHz (200x11.
Bo6HHz

[Press Enter
[Autol
[2001
[Autol
[Autol

2300
[Disabledl

[Press Enter]
[Press Enter]
[Autol

800

[Autol
[1001
[Enabled]

[ Auto 1
[Autol
[Autol
[Autol

[Enabledl

+/-/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F6:0ptinized Defaults

2%

Current CPU/DRAM Frequency ( CPU/DRAM )
CPU .
CPU Specifications (CPU )
<Enter> CPU
AMD Cool'n’Quiet (AMD )
CPU
Power Options Properti
, Power Schemes | Advanced | Hbemate|[UPS
L8, ok th ponerscheme i th st appopit stings o
. BIOS Cell Merni( B et e s o ey
) - Cell Menu(&l ti7) | G 3
AMD Cool'n'Quiet(: )
Enabled( )
* Windows I Tunofthord gk [Never 2
I->[ ] Power (|| e [em 3
Options Properties( ) | ey .
Power schemes(!
) Minimal Power Management(:
)
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Adjust CPU FSB Frequency (CPU FSB 1<~ "ﬁ) (MHz)
CPU FSB

Adjust CPU Ratio (CPU H|# Z=%)
CPU

Adjust CPU-NB Ratio (CPU-NB H| i Z=%)
CPU-NB

Adjusted CPU Frequency (%% & CPU Z=1}4%) (MHz)
CPU .

Advanced Clock Calibration (71 % %)
. [Enabled( )]

MEMORY-Z (H 22| -2)
<Enter> . DIMM
SPD

Advance DRAM Configuration (il DRAM 4)
<Enter>

DRAM Timing Mode (DRAM EL0|& 2£)

DRAM
0,[DCT1]  [Both( )]
.DCTO A ,DCT1 B
CAS Latency (CAS Cil7| Al7H) (CL)
DRAM [DCT 0], [DCT1] [Both( )]
. SDRAM
( )
tRCD
DRAM [DCTO],[DCT1]  [Both( )]
. DRAM
RAS( ) CAS( )
DRAM
tRP
DRAM [DCTO],[DCTL]  [Both( )]
. DRAM ' RAS
DRAM
DRAM
tRAS

DRAM [DCTO],[DCT1]  [Both( )]
. RAS

CPU

CAS

RAS

[DCT
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tRTP

DRAM [DCT 0], [DCT1] [Both( |
tRC
DRAM [DCT 0], [DCT1] [Both( )
tWR
DRAM [DCT 0], [DCT1] [Both( |
' ( )

tRRD
DRAM [DCT 0], [DCT1] [Both( )]

. active-to-active
tWTR
DRAM [DCT 0], [DCT1] [Both( )]

In to Read Command Delay)

tRFCO~3
DRAM [DCT 0], [DCT1] [Both( )]
. RFC

1T/2T Memory Timing (1T/2T t|= 2| ELo| )

DRAM [DCTO],[DCTL]  [Both( )]
. SDRAM
[ SDRAM 1T(T= )
2T SDRAM 2T
DCT Ungangsd Mode (DCT §AH2IX|= 2E)
64- DCT 128-

FSB/DRAM Ratio (FSB/DRAM H|i#)
FSB/DRAM

Adjusted DRAM Frequency (%2 &l DRAM F1}<x) (MHz)
DDR

HT Link Speed (HT 3 &%)

A
HT

(Write Data
DDR

(Auto)]
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Adjust PCI-E Frequency (MHz) (PCI-E %1} 4= Z=7%)
PCI-E (in MHz) .

Auto Disable DRAM/PCI Frequency (DRAM/PCI %1t 7H& S| A
[Enabled( )] DRAM/PCI
) (EMI)

CPU Voltage (CPU F &) (V)
CPU

DRAM Voltage (DRAM #12f) (V)

NB Voltage (NB =1 2)) (V)

HT Link Voltage (HT &=L Fe) (V)

Spread Spectrum (CH21 # &)
( )
EMI
CEMI
EMI
SR AN
* EMI
] . EMI EMI
* EMI

EmI

EMI
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Load Optimized Defaults ( )

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
» Standard CHOS Features » Cell Menu
» Aduanced BIOS Features Load Fail-Safe Defaults

» Integrated Peripherals Load Optinized Defaults

» Pouer Hanagenent Setup Save & Exit Setup

» H/U Monit t Saving
Load Dptimal Defaults?
» Green Pover

BIOS Setting Password [0K1 [Cancell

Load Optinal Default values for all the setup questions.

v02.61 (C) Copyright 1985-2006, fmer ican Megatrends, Inc.
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FRANCAIS

POUR COMMENCER

Félicitations, vous venez daquérir une carte mére des séries ATX 770T-C45/
770T-C35 (MS-7388 v3.x). Les séries 770T-C45/ 770T-C35 sont basées sur les
chipsets AMD® RX780 & SB710/ SB700 o rant un systéme trés performant. La
carte fonctionne avec les processeurs AMD® avancés dans le paquet AM2+. Les
séries 770T-C45/ 770T-C35 sont trés performantes et o rent une solution adaptée
tant aux professionnels qu aux particuliers.

Schéma

T |
=]

Jafufis]
[FOEELOLL EOOEERTROTART (DR (OIATOE AV IALL ]
Tty

49



SPECIFICATIONS

Processeurs Supportés
AMD® Phenom FX/X4/X2, Althon 64 FX/X2 et Sempron processeurs dans le
paquet AM2+
(Pour plus d informations sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

HyperTransport
Supporte la Technologie Hyper Transport(HT) 3.0

Chipset
North Bridge : Chipset AMD® RX780
South Bridge : Chipset AMD® SB710/ SB700

Mémoire supportée
DDR2 533/ 667/ 800/ 1066 SDRAM (8GB Max)
4 DDR2 DIMMs (240pin / 1.8V)
(Pour plus d informations sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN
Supporte LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Realtek® RTL 8111DL

Audio
Puce intégrée par Realtek® ALC889/ ALC888S/ ALC885
8-canaux audio exbiles avec détection de jack
Compatible avec les spéci cations d Azalia 1.0

IDE
1 port IDE par AMD® SB710/ SB700
Supporte les modes d opération Ultra DMA 33/66/100/133, PIO et Bus Master

SATA
6 ports SATAII par AMD® SB710/ SB700
Supporte le stockage et un taux de transfert jusqu a 3.0 Gb/s

RAID
Supporte le mode RAID 0/ 1/ 0+1 par AMD® SB710/ SB700

Disquette
1 port de disquette
Supporte 1 FDD avec 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB et 2.88MB

Connecteurs
Panneau arriere
1 port de souris PS/2
1 port de clavier PS/2
1 port Sérial
6 USB 2.0 Ports
1 jack LAN
6 jacks audio exibles
Connecteurs intégrés
3 connecteurs USB 2.0
1 connecteur Chassis Intrusion
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1 connecteur CD-In

1 connecteur audio avant

1 connecteur SPDIF-Out

1 connecteur TPM (optionnel)
1 interrupteur OC

Slots
1 slot PCI Express x16
2 slot PCI Express x1
3 slots PCI, supportent | Interface bus PCI 3.3V/ 5V

Dimension
ATX (30.5cm X 21.0 cm)

Montage
6 trous de montage
(Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéros de

pieces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur
notre adresse ci-dessous
http://www.msi.com/index.php)
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PANNEAU ARRIERE

Le panneau arriere 770T-C45/770T-C35 dispose les connecteurs suivants :

Ligne-In RS-Out

O O

Souris PS/2

Port Sérial
= igne-Out CS-Qut
%E;\(%%%%ﬂ)@ ’l:% @
L 1
Clavier PS/2 Ports USB MIC  SS-Out

INSTALLATION DU MATERIEL

Ce chapitre vous indique comment installer le CPU, les modules de mémoire, les
carte d extension et comment installer les cavaliers sur la carte. Il explique égale-
ment commen connecter les périphériques tels que la souris, le clavier, etc. Lors
de linstallation du matériel, veuillez suivre les instructions de montage pour éviter
d endommager quoi que ce soit.

Intallation du CPU et le ventilateur pour AM2+

Quand vous installez votre CPU, assurez-vous que le CPU possede d un systéme
de refroidissement pour prévenir le surchau e. N oubliez pas d appliquer un com-
posé de transfert thermique pour une meilleure dispersion de chaleur.

Suivez les instructions ci-dessous pour installer le CPU et le ventilateur correcte-
ment. Une mauvaise installation endommagera votre CPU et la carte mere.

La surface de AM2+ CPU.

N'oubliez pas d'appliquer un composé
de transfert thermique pour une meil-
leure dispersion de chaleur.

La echedor
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Tirez le levier de coté de la douille. Assurez-vous
de le lever jusqu a 90-degrés.

Cherchez la éche d or du CPU. Elle doit désigner
comme montré dans le photot. Le CPU ne sy in-
stalle que dans le position correcte.

Si le CPU est correctement installé, les pins sont
completement intégrés dans la douille et ils sont
invisibles. Veuillez noter que toute fausse instal-
lation peut endommager en permanence votre
carte mere.

Appuyez sur le CPU fermement dans la douille
et fermez le levier. Vue que le CPU a une ten-
dance a bouger lorsque le levier se ferme, il faut
le fermer en xant le CPU avec la main pour quiil
soit correctement et complétement intégré dans
la douille.

Posez le ventilateur sur le mécanisme de réten-
tion. Crochez un c6té du clip d abord.

Puis appuyez sur | autre coté du clip pour xer le
ventilateur sur le haut du mécanisme de rétention.
Installez le levier de xe et levez-le.

Fixez le levier.

Attachez le cable du ventilateur du CPU au con-
necteur du ventilateur de CPU a la carte mére.

IMPORTANT

* Les photos de carte mére montrées dans cette partie ne sont que pour une dé-
monstration de | installation du ventilateur pour Socket AM2+ CPU. L apparence
de votre carte mere peut varier selon le modele que vous achetez.

* Quand vous déconnectez le crochet de sécurité du verrou xé, il faut garder un
oeil sur vos doigts, parce qu une fois que le crochet de sécurité est déconnecté

du verrou xé, le levier xé jaillira immédiatement.
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Installation des Modules de Mémoire
1. Le module de mémoire ne posséde qu une seule encoche au centre et quil
n est convenable que dans la correcte orientation.

2. Insérez le module de mémoire verticalement dans le slot DIMM. Puis pous-
sez-le la-dedans jusqu a ce que le doigt d or sur le module de mémoire soit
profondément inséré dans le slot DIMM. Le clip en plastique situé de chaque
coté du module va se fermer automatiquement. Vous ne pouvez presque pas
voir le doigt d’or si le module de mémoire est correctement inséré dans le
slot DIMM.

3. Véri ezmanuellement que le module de mémoire soit bien inséré par les clips
en plastiques situés de chaque c6té du module.

IMPORTANT

* Les modules de mémoire DDR2 ne sont pas interchangeables par DDR et vice
versa. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR2 dans les
slots DDR2 DIMM.

* Au mode Dual-Channel, assurez-vous que vous installez les modules de mé-
moire du méme type et de la méme densité dans des slots DIMM de canaux
di érents.

* Pour lancer avec succes votre ordinateur, insérez tout d abord les modules de
mémoire DIMM1I.
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Connecteur d'alimentation ATX 24-pin : ATX1

Ce connecteur vous permet de connecter | alimentation ATX 24-pin. Pour cela as-
surez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens et que les pins
sont alignées. Abaissez alors | alimentation d énergie dans le connteur.

Connecteur d'alimentation ATX 4-pin : PWR1
Le connecteur 4-pin sert a alimenter le CPU.

IMPORTANT

* Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés a | alimentation ATX pour
assurer une stabilité de la carte mere.

* L alimentation 350 watts (ou supérieur) est recommandée pour la stabilité du
systeme.

Connecteur Floppy Disk Drive : FDD1
Ce connecteur supporte les formats 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB ou 2.88MB.
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Connecteur IDE : IDE1
Ce connecteur supporte les disques durs IDE, les lecteurs du disque dur optique
et d autre dispositifs IDE.

IMPORTANT

Sivous installez deux dispositifs IDE sur un méme cable, vous devez con gurer le
second dans le mode cable sélection ou dans le mode master / slave séparément
en con gurant les cavaliers. Référez-vous aux documentations de dispositifs
d IDE fournits par les vendeurs pour les instructions d aarrangement de cavalier.

Connecteur Sérial ATA : SATA1 ~6
Ce connecteur est un port d Interface de haute vitesse Sérial ATA. Chaque con-
necteur peut se connecter a un dispositif Sérial ATA.

IMPORTANT

Veuillez ne pas tordre le cable Sérial ATA a 90-degrés. Cela pourrait | endommager
et entrainer la perte de données lors des phases de transfert de celles-ci.

Connecteurs d'alimentation du ventilateur : CPUFAN, NB_FAN, SYS_FAN

Les connecteurs d alimentation du systéme de refroidissement suportent un sys-
teme de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du cable, assurez-vous
que le | soit positif et connecté au +12V; le cable noir connecté au GND. Si la
carte mére possede un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez
utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si vous voulez controler le ven-
tilateur du CPU.

CPUFAN NB_FAN, SYS_FAN
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Connecteur S/PDIF-Out : JSPD1
Ce connecteur sert a connecter | Interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Intercon-
nect Format) pour une transmission numérique audio.

Connecteur CD-In : CD_IN1
Ce connecteur est fournit pour un audio externe d entrer.

<T<
B
>,

Connecteurs Panneau avant : JFP1, JFP2

Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Le con-
necteur JFP1 est compatible avec Intel® Front Panel I/O Connectivity Design
Guide.

QO\ON
B
d

Connecteur Audio Panneau avant : JAUD1
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Il est com-
patible avec Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
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Connecteur USB avant : JUSB1~3

Ce connecteur, compatible avec Intel® I/O Connectivity Design Guide, est idéal
pour connecter les USB périphérique d Interface de haute vitesse tel que USB
HDD, caméra numérique, lecteur MP3, imprimants modems et etc.

Connecteur de Module TPM : JTPM1 (optionnel)

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plate-forme de sécurité pour plus de détails et
d utilisations.

Connecteur chéssis Intrusion : JCI1
Ce connecteur est connecté a un cable chassis Instrusion switch. Si le chassis
est ouvert, linterrupteur en informera le systeme, qui enregistrera ce statut et
a chera un écran d alerte. Pour e acer ce message d alerte, vous devez entrer
dans le BIOS et désactiver le record.

&

N0
o
(\9 5

O
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Cavalier d'effacement CMOS : JBAT1

Le CMOS RAM intégré recoit une alimentation d une batterie externe qui per-
met de garder les données de con guration du systéme. Avec le CMOS RAM,
le systéme peut automatiquement amorcer OS chaque fois quil soit allumé. Si
vous voulez e acer la con guration du systéme, réglez le cavalier pour e acer
les données.

]
JBATI (O
(=]

Conserver les données  E acer les données

IMPORTANT

Vous pouvez e acer le CMOS en positionnant les 2-3 pin lorsque le PC n est pas
allumé. Puis il faut remettre le cavalier en position 1-2 pin. Evitez surtout d e acer
le CMOS lorsque le PC est allumé, cela endommagera la carte mére.

Interrupteur du FSB d'Overclock : OCSWITCH1
Vous pouvez overclocker le FSB pour augmenter la fréquence de processeur en
changeant | interrupteur. Suivez les instructions ci-dessous pour régler le FSB.

ON ON ON ON
12 12 12 12
Défaut Augmente la Augmente la Augmente la
vitesse du FSB  vitesse du FSB  vitesse du FSB
de 10% de 15% de 20%
IMPORTANT

* Assurez-vous d éteindre le systéme avant de régler | interrupteur.

* Lorsque | overclocking entraine une instabilité ou un fracas pendant | initialisation,
veuillez régler | interrupteur aux con gurations par défaut.
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Indicateur de statut APS LED : LED1~4

(STt
e e
(ST e

_____
\ :f%

FEREmI il
o s |
e

(T T TR T T s T
T I E T T T T TS T TR

(T T TR T T s T
T I E T T T T TS T TR

EBEBLER)
GEEED ElEREFR CEEER  EERRH EEED

Ces LEDs APS (Active Phase Switching) LED indiquent le mode de phase
d alimentation actuelle du CPU. Suivez les instructions suivantes pour le lire.

W:Allumé, CLEteint
BB 4 des LEDs s allument bleu lorsque le CPU est au mode de phase 4.
B[] 1 des LEDs s allume bleu lorsque le CPU est au mode de phase 1.
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Slot PCI Express
Le slot PCI Express supporte la carte d extension d Interface PCI Express.

Slot PCI Express x16.

b Slot PCI Express x1.

Slot PCI
Le slot PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB, et d autre cartes
ajoutées qui sont compatibles avec les spéci cations de PCI.

IMPORTANT

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d extension, assurez-vous que le PC
nest pas relié au secteur. Lisez le documentation pour faire les con gurations
nécessaires du matériel ou du logiciel de la carte d extension, tels que cavaliers,
commutateurs ou la con guration du BIOS.

Chemins de revendication d’interruption de PCI

IRQ est | abréviation de interrupt request line . Les IRQ sont des lignes de maté-
riel sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d interruption au
microprocesseur. Les pins de PCI IRQ sont typiquement connectés aux pins de
bus PCI comme suivant :

PCI1 INT E# INT F# INT G# INT H#
PCl 2 INT F# INT G# INT H# INT E#
PCI 3 INT G# INT H# INT E# INT F#
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REGLAGE BIOS

Lorsque le PC est démarré, le processeur de POST (Power On Self Test) se met
en route. Quand le message ci-dessous appait a | écran, appuyez sur <DEL> pour
accéder au Setup (Réglage).

Press DEL to enter SETUP

(Appuyez sur DEL pour accéder au SETUP)

Si le message disparait avant que vous n ayez appuyé sur la touche, redémarrez
le PC avec | aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi le redémarrer en utilisant
sémultanément la combinaison des touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

Page Principale
CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.

» Standard CHOS Features » Cell Menu
» fdvanced BIOS Features Load Fail-Safe Defaults
» Integrated Peripherals Load Optinized Defaults
» Pouer Managenent Setup Save & Exit Setup

» H/W Monitor Exit Without Saving

» Green Pover

BIOS Setting Password

Jalue F10:Save ES
afe Defaults

Configure Time and Date. Display Systen Information. ..

v02.61 (O Copyright 1985-2006, fmerican Megatrends, Inc.

Standard CMOS Features
Utilisez ce menu pour parametrer des éléments standards du BIOS tel que
I heure, la date etc..

Advanced BIOS Features
Utilisez ce menu pour régler les articles des fonctions avancées spéci ques.

Integrated Peripherals
Utilisez ce menu pour spéci er vos réglages des périphériques intégrés.

Power Management Setup
Utilisez ce menu pour spéci er vos réglages pour la gestion d alimentation.

H/W Monitor
Cette entrée montre les statuts du CPU, du ventilateur, et de | alarme du sys-
teme.

Green Power
Utilisez ce menu pour spéci er la phase d énergie.

62



MS-7388

BIOS Setting Password
Utilisez ce menu pour entrer un mot de passe pour le BIOS.

Cell Menu

Utilisez ce menu pour spéci er votre con guration pour le contréleur de fréquence/
voltage.

Load Fail-Safe Defaults

Utilisez ce menu pour charger les valeurs par défaut du BIOS, les réglages de la
manufacture pour | opération du systéeme.

Load Optimized Defaults

Utilisez ce menu pour charger les réglages par défaut de la manufacture dans le
BIOS pour meilleure performance opération.

Save & Exit Setup

Réglage d enregistrer les modi cations & CMOS et de quitter.

Exit Without Saving
Réglage d abandonner les modi cations et de quitter.
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Cell Menu

CHOS Setup Utility - Copyright () 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Cell Menu

Current CPU Frequency
Current DRAM Frequency 808HHz
» CPU Specifications

AMD Cool 'n’Quiet

fdjust CPU FSB Frequency (MHz)
fdjust CPU Ratio [futol
fdjust CRU-NB Ratio [uto]
fdjusted CPU Frequency (HHz) 2300
fdvanced Clock Calibration

[Autol
[2001

» MEMORY-Z
» fdvance DRAM Configuration

FSB/DRAN Ratio [futo]
fdjusted DRAM Frequency (H2) 800

[Autol
[1001

HT Link Speed
fdjust PCI-E Frequency (Hz)
futo Disable DRAH/ECI Erequency

[ Auto 1
[Autol
[Autol
[Autol

CPU Voltage W)
DRAM Uoltage V)
NB Uoltage (V)

HT Link Uoltage W)

Spread Spectrum

tles:Hove Enter:Select

F: U Spec  F5:Memory-Z F8:Fail-Safe Defaults

Current CPU/DRAM Frequency

2.30GHz (200x11.

[Disabledl

[Enabled]

[Enabledl

Help Iten

CPU Information

[Press Enter

[Press Enter]
[Press Enter]

+/-/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F6:0ptinized Defaults

Il montre la fréquence actuelle de CPU/ Mémoire. Lecture uniquement.

CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu, qui montre | information du

CPU installé.
AMD Cool'n'Quiet

Cette Technologie Cool n Quiet peut e ectivement et dynapiquement diminuer la
vitesse du CPU et la consommation d alimentation.

IMPORTANT

A n dassurer que la fonction Cool n Quiet
est activée et quelle marchera correcte-
ment il est nécessaire de con rmer double-
ment que :

* Fonctionnez les réglages du BIOS, choi-
sissez Cell Menu. Sous Cell Menu, trou-
vez AMD Cool'n'Quiet, mettez celui-la en

Enabled .

* Entrez dans Windows, choisissez [Start]-
> [Settings]-> [Control Panel]-> [Power
Options]. Entrez dans Power Options
Properties, et choisissez Minimal Power
Management sous Power schemes.

Power Options Propert (@]
Fower Schemes | Advanced | Hibemate | UPS
(3, Selct the power scheme vith the mast appropite setings for

(B i comder Now thtchaning e seuna: oo il oc
st htbeh

Fower schemes
Mirimal Power Management v
Fame/Office Dask
Potable/Laptap

Presertation
|Aluzpe O

off morir
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Adjust CPU FSB Frequency (MHz)
Cet article vous permet d ajuster la fréquence du FSB du CPU.

Adjust CPU Ratio
Cet article vous permet d ajuster le multiplier d horloge du CPU (ratio). Il est dis-
ponible seulement quand le processeur supporte cette fonction.

Adjust CPU-NB Ratio
Cet article sert a ajuster le ratio CPU-NB.

Adjusted CPU Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

Advanced Clock Calibration

Cet article est utilisé pour | overclocking. La mise en [Enabled] vous permet de
régler le CPU Ratio plus haut. Il est disponible seulement quand le processeur
supporte la fonction.

MEMORY-Z
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu, et choisissez un article de la
liste DIMM et entrer pour lire les informations SPD de la mémoire.

Advance DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

DRAM Timing Mode

Ce domaine posséde la capacité de détecter automatiquement les DRAM tim-
ing. Si vous le mettez en [DCT 0], [DCT 1] ou [Both], des domaines appaissent
et a choisir. DCT 0 contréle canal A et DCT1 contrdle canal B.

CAS Latency (CL)

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce do-
maine est ajustable. Il contrdle le latence CAS, qui détermine le retard du timing
(en cycle d horloge) avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés
| avoir regu.

tRCD

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce do-
maine est ajustable. Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes
sont tous adressés séparément. Cet article vous permet de déterminer le timing
de la transition de RAS (row address strobe) a CAS (column address strobe).
Le moins fonctionne | horloge, le plus vite est la performance de DRAM.

tRP

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce do-
maine est ajustable. Cet article contrdle le numéro de cycles pour que le Row
Address Strobe (RAS) soit permit & précharger. Sil ny a pas assez de temps
pour que le RAS accumule son charge avant le refraichissement de to DRAM,
le refraichissement peut étre incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les
données. Cet article applique seulement quand le DRAM synchrone est installé
dans le systeme.

tRAS
Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce do-
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maine est ajustable. L article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou
écrire une cellule de mémoire.

tRTP

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce do-
maine est ajustable. Ce réglage contrdle |interval de temps entre un ordre de
lecture et de précharge.

tRC

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce do-
maine est ajustable. Ce réglage détermine le numéro minimum des cycles
d horloge quun rang de mémoire prend pour compléter un cycle plein, de
| activité du rang jusqu au précharge du rang d activité.

tWR

Lorsque le DRAM Timing Mode est mise en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce
domaine est ajustable. Il spéci e la quantité de retard (en cycles d horloge)
qui doit se passer aprés | achévement d une opération valide d écriture, avant
qu une active banque puisse étre chargée. Ce retard est revendiqué pour ga-
rantir que les données dans le tempon d écriture puissent étre écrites aux cel-
lules de mémoire avant | apparition du précharge.

tRRD

Lorsque le DRAM Timing Mode est mise en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce
domaine est ajustable. Il spéci e le retard activité-a-activité de banques dif-
férentes.

tWTR

Lorsque le DRAM Timing Mode est mise en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce do-
maine est ajustable. Cet article contrdle le timing de mémoire du Write Data In a
Read Command Delay. Cela constitue le numéro minimum de cycles d horloge
qui s agissent entre la derniére opération valide d écriture et | ordre de lecture
suivant & la méme banque internal du périphérique DDR.

tRFC0~3

Lorsque le DRAM Timing Mode est mise en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ces
domaines sont ajustables. Ces réglages déterminent le temps que RFC prend
lire ou écrire une cellule de mémoire.

1T/2T Memory Timing

Lorsque le DRAM Timing Mode est mise en [DCT 0], [DCT1] ou [Both], ce
domaine est ajustable. Cet article contrdle le taux d ordre de SDRAM. La sélec-
tion en [1T] fait fonctionner en taux de 1T (T=cycles d horloge) au contréleur
du signaux du SDRAM. La sélection en [2T] fait fonctionner en taux de 2T au
contréleur du signaux du SDRAM.

DCT Unganged Mode
Cette fonction sert & intégrer deux 64-bit DCTs dans | interface 128-bit.

FSB/DRAM Ratio
Cet article vous permet de régler le ratio du FSB/DRAM.

Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée de la DDR mémoire. Lecture uniquement.
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HT Link Speed
Cet article vous permet de régler la vitesse du Hyper-Transport Link. Mettez-le en
[Auto], le systeme détectera automatiquement la vitesse HT link.

Adjust PCI-E Frequency (MHz)
Cet article vous permet d ajuster la fréquence du PCI-E (en MHz).

Auto Disable DRAM/PCI Frequency
Mis en [Enabled], le systéme éteindra les horloges des fentes vides des slots de
DIMM et PCI pour réduire au minimum | interface électromagnétique (EMI).

CPU Voltage (V)
Cet article vous permet d ajuster le voltage du CPU.

DRAM Voltage (V)
Cet article vous permet d ajuster le voltage de la mémoire.

NB Voltage (V)
Cet article vous permet d ajuster le voltage du North Bridge.

HT Link Voltage (V)
Cet article vous permet d ajuster le voltage du Hyper-Transport Link.

Spread Spectrum

Lorsque le générateur d horloge de la carte mere fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic In-
terference). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les
impultions. Si vous n avez pas de probleme d EMI laissez le sur Disabled qui vous
permet d avoir une stabilité du sysétme et des performances optimales. Dans le
cas contraire, choisissez Enabled pour la réduction EMI. N oubliez pas de dés-
activer cette fonction si vous voulez faire de | overclocking, parce que la moindre
modi cation peut entrainer une accélération temporaire d horloge et ainsi votre
processeur overclocké se verrouillera.

IMPORTANT

* Si vous n avez pas de probleme d EMI, laissez | option sur [Disable], ceci vous
permet d avoir une stabilité du systeme et des performances optmales. Dans le
cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

*

Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus conven-
able, veuillez consulter le reglement EMI local.

*

N oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroisse-
ment temporaire de la vitesse de | horloge qui verrouillera votre processeur
overclocké.
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Load Optimized Defaults

Vous pouvez charger les valeurs de défaut fournites par la manufacture de carte

pour une performance stable.
CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
» Standard CHOS Features » Cell Menu
» Advanced BIOS Features Load Fail-Safe Defaults
» Integrated Peripherals Load Optinized Defaults
» Pouer Management Setup Save & Exit Setup

H/U Monitor t Saving

Load Dptimal Defaults?
Green Pover

BIOS Setting Password [0K1 [Cancell

F8:Fail-Safe Defaults  F6:0ptinized Defaults
Load Optinal Default values for all the setup questions.

v02.61 (C) Copyright 1985-2006, fmer ican Megatrends, Inc.
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DEUTSCH
EINLEITUNG

Danke, dass Sie das 770T-C45/ 770T-C35 Serie (MS-7388 v3.x) ATX Mainboard
gewahlt haben. Das 770T-C45/ 770T-C35 Serie basiert auf dem AMD® RX780 &
SB710/ SB700 Chipsatz und erméglicht so ein optimales und e zientes System.
Entworfen, um den hochentwickelten AMD® AM2+ Prozessoren zu unterstiitzen,
stellt das 770T-C45/ 770T-C35 Serie die ideale Losung zum Aufbau eines profes-
sionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.
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SPEZIFIKATIONEN

Prozessoren
AMD® Phenom FX/X4/X2, Althon 64 FX/X2 und Sempron Prozessoren flr
Sockel AM2+
(Weitere CPU Informationen nden Sie unter
http://www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

HyperTransport
Unterstiitzt die Technologie Hyper Transport(HT) 3.0

Chipsatz
North-Bridge: AMD® RX780 Chipsatz
South-Bridge: AMD® SB710/ SB700 Chipsatz

Speicher
DDR2 533/ 667/ 800/ 1066 SDRAM (max. 8GB)
4 DDR2 DIMMs (240Pin / 1.8V)
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen nden Sie unter
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN
Unterstiitzt LAN 10/100/1000 Fast Ethernet uber Realtek® RTL 8111DL

Audio
Onboard Soundchip Realtek® ALC889/ ALC888S/ ALC885
8-Kanal Audio-Ausgang mit Jack Sensing
Erfullt die Azalia Spezi kationen

IDE
1 IDE Ports tiber AMD® SB710/ SB700
Untersttitzt die Betriebmodi Ultra DMA 33/66/100/133, P1O & Bus Mastering

SATA
6 SATAII Ports tiber AMD® SB710/ SB700
Unterstiitzt Datentibertragungsraten von bis zu 3.0 Gb/s

RAID
Unterstiitzt die Modi RAID 0/ 1/ 0+1 tiber AMD® SB710/ SB700

Diskette
1 Disketten Anschluss
Unterstitzt 1 Diskettenlaufwerk mit 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB und
2.88 MB

Anschliisse

Hintere Ein-/ und Ausgénge
1 PS/2 Mausanschluss
1 PS/2 Tastaturanschluss
1 Serielle Anschluss
6 USB 2.0 Anschliisse
1 LAN Anschluss
6 Audiobuchsen

On-Board Stiftleiste/ Anschliisse
3 USB 2.0 Stiftleisten
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1 Gehéausekontaktschalter

1 CD-Stiftleiste fur Audio Eingang

1 Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgange
1 SPDIF-Ausgang Stiftleiste

1 TPM Schnittstelle (optional)

1 OC Schalter

Steckplatze
1 PCI Express x16-Steckplatz
2 PCI Express x1-Steckplatze
3 PCI-Steckplatze, unterstiitzen 3.3V/ 5V PCI Bus Interface

Form Faktor
ATX (30.5cm X 21.0 cm)

Montage
6 Montagebohrungen
(Wenn Sie fiir Bestellungen von Zubehér Teilenummern benétigen, nden Sie
diese auf unserer Produktseite unter http.//www.msi.com/index.php)
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HINTERES ANSCHLUSSPANEL

Das 770T-C45/770T-C35 hintere Anschlusspanel verfiigt tber folgende An-
schliisse:

PS/2 Maus

Line-In  RS-Out
Serieller Port

-LAN- 00

= E5

Line-Out CS-O

\&)o = = |0 O

L 1
PS/2 Tastatur USB Ports MIC  SS-Out

HARDWARE SETUP

Dieses Kapitel informiert Sie dariiber, wie Sie die CPU, CPU Kuhler und Spei-
chermodule, Erweiterungskarten einbauen, des weiteren dariiber,wie die Steck-
briicken auf dem Mainboard gesetzt werden. Zudem bietet es Hinweise darauf,
wie Sie Peripheriegerate anschlieBen, wie z.B. Maus, Tastatur, usw. Handhaben
Sie die Komponenten wahrend des Einbaus vorsichtig und halten Sie sich an die
vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau.

CPU & Kihler Einbau fiir Sockel AM2+

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen
Kuhler anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie tiber keinen Kiih-
ler, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu
erwerben und zu installieren.

Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kihler ordnungsgemaf
zu installieren. Ein fehlerhafter Einbau filhrt zu Schaden an der CPU und dem
Mainboard.

Die Obserseite der AM2+ CPU.

Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmel-
eitpaste auf die CPU auf zut ragen,um eine
Ableitung der Hitze zu erzielen.

goldener Pfeil
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Ziehen Sie den Hebel leicht seitlich vom Sockel
weg, heben Sie ihn danach bis zu einem Winkel
von ca. 90° an.

Machen Sie den goldenen Pfeil auf der CPU aus-
ndig. Die CPU passt nur in der korrekten Aus-
richtung. Setzen Sie die CPU in den Sockel.

Ist die CPU korrekt installiert, sollten die Pins
an der Unterseite vollstandig versenkt und nicht
mehr sichtbar sein. Beachten Sie bitte, dass jede
Abweichung von der richtigen Vorgehensweise
beim Einbau lhr Mainboard dauerhaft beschéadi-
gen kann.

Driicken Sie die CPU fest in den Sockel und
driicken Sie den Hebel wieder nach unten bis in
seine Ursprungsstellung. Da die CPU wahrend
des SchlieRens des Hebels dazu neigt, sich zu
bewegen, sichern Sie diese bitte wahrend des
Vorgangs durch permanenten Fingerdruck von
oben, um sicherzustellen, dass die CPU richtig
und vollstandig im Sockel sitzt.

Setzen Sie den Kuhler auf die Kihlerhalterung
und hacken Sie zuerst ein Ende des Kihlers an
dem Modul fest.

Dann driicken Sie das andere Ende des Biigels
herunter, um den Kiihler auf der Kiihlerhalterung
zu xieren . AnschlieBend ziehen Sie den Sicher-
ungshebel an der Seite fest.

Driicken Sie den Sicherungshebel.

Verbinden Sie das Stromkabel des CPU Liifters mit dem Anschluss auf dem

Mainboard.

WICHTIG

* Die Fotos des Mainboard in diesem Abschnitt dienen nur Demonstrationszweck-
en im Zusammenhang mit dem Kiihlereinbau beim Sockel AM2+. Die Erschei-
nung lhres Mainboards kann in Abhéngigkeit vom Modell abweichen.

* Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Sie den Sicherungshaken vom Sicher-
ungsbolzen trennen. Sobald der Sicher-ungshaken geldst wird, schnellt der

Sicherungshaken sofort zurtick.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1.

Die Speichermodule haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie pas-
sen nur in einer Richtung in den Sockel.

Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz
ein. Driicken Sie anschlieBend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die
Kontaktseite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Der Kunststo btigel an
jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein, wenn das Ar-
beitsspeichermodul richtig eingesetzt ist. Die goldenen Kontakte sind kaum
zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im DIMM-Steckplatz sitzt.

Priifen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Biigeln
am DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

WICHTIG

*

*

*

DDR2 und DDR kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR2 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR2 Speichermodule stets
in DDR2 DIMM Slots und DDR Speichermodule stets in DDR DIMM Slots.

Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs
und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle
verwenden.

Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestiicken Sie immer DIMM
1 zuerst.
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ATX 24-poliger Stromanschluss: ATX1

Hier kdnnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieRen. Wenn Sie die Verbindung
herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung
eingesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteil-
stecker fest in den Steckersockel.

ATX 4-poliger Stromanschluss: PWR1
Dieser Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

WICHIG

* Stellen Sie die Verbindung aller drei Anschliisse mit einem angemessenem ATX
Netzteil sicher, um den stabilen Betrieb des Mainboards sicher zu stellen.

* Netzteile mit 350 Watt (und mehr) werden aus Griinden der Systemstabilitét
dringend empfohlen.

Anschluss des Diskettenlaufwerks: FDD1
Der Anschluss unterstiitzt ein Diskettenlaufwerke mit 360KB, 720KB, 1.2MB,
1.44MB oder 2.88MB Kapazitéat.
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IDE Anschluss: IDE1
Anschluss kénnen bis zu IDE Festplatten, optical Diskettenlaufwerke und andere
Geréte angeschlossen werden.

WICHTIG

Verbinden Sie zwei Laufwerke (iber ein Kabel, miissen Sie das zweite Laufwerk
im Slave-Modus kon gurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Ent-
nehmen Sie bitte die Anweisungen zum Setzen des Jumpers der Dokumentation
der Festplatte, die der Festplattenhersteller zur Verfiigung stellt.

Serial ATA Anschliisse: SATA1 ~ 6
Der Anschluss ist ein hoch-Geschwindigkeit Schnittstelle der Serial ATA . An
jeden connector can Anschluss kann eine Serial ATA Anschluss angeschlossen

werden.

WICHTIG

Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad. da dies
zu Datenverlusten wéhrend der Dateniibertragung fiihrt.

Stromanschliisse fir Lifter: CPUFAN, NB_FAN, SYS_FAN

Die Netzteillifter Anschliisse unterstiitzen aktive Systemliifter mit +12V. Wenn
Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten,
dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte,
der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden.
Besitzt Ihr Mainboard einen Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Liifter, dann brauchen Sie einen speziellen Liifter mit Tacho, um
diese Funktion zu nutzen.

CPUFAN NB_FAN, SYS_FAN

o A

~Ta ~Te,
e, P
S, S
250 S
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S/PDIF- Ausgang: JSPD1
Die SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird fur die
Ubertragung digitaler Audiodaten verwendet.

CD- Eingang: CD_IN1
Dieser Anschluss wird fiir externen Audioeingang zur Verfligung gestellt.

s
2o,
T e,
e o
“o

Frontpanel Anschliisse: JFP1, JFP2

Die Anschliisse fir das Frontpanel dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs
des Frontpaneels. JFP1 erfillt die Anforderungen des Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide.

JFP2

Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Der Audio Frontanschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgéan-
gen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide.

<
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USB Frontanschluss: JUSB1~3

Design Guide, und ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Periph-
eriegerate anzuschlieBen, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras,
MP3-Player, Drucker, Modems und &hnliches.

TPM Modul Anschluss: JTPM1 (optional)
Dieser Anschluss wird fiir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module)
verwendet. Weitere Informationen nden Sie im TPM Sicherheitsplattform.

Gehéusekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause
ged net, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt
auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu léschen, muss
das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

&

“a

oS,
S
e
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Steckbriicke zur CMOS- Léschung: JBAT1

Der Onboard CMOS Speicher (BIOS), enthéalt Grundinformationen sowie erweite
Eistellungen des Mainboards. Der CMOS Speicher wird (ber eine Betterie mit
Strom versotgt, damit die Daten nach Abschalten des PC-systems erhalten ble-
iben. Weiterhin sind Informationen fiir den Start des Systems in dem Speicher hin-
terlegt. Sollten Sie Fehlermeldungen wahrend des Startvorganges erhalten, kann
ein Zuricksetzen des CMOS Speichers in den urspriinglichen Werkszustand
helfen. Driicken Sie dazu leicht den Schalter.

E 41
JBATL (O]
(=]

Halten Daten Léschen Daten

WICHTIG

Sie kénnen den CMOS l6schen, indem Sie die Pins 2-3 verbinden, wéhrend das
System ausgeschaltet ist. Kehren Sie danach zur Pinposition 1-2 zurtick. Loschen
Sie den CMOS nicht, solange das System angeschaltet ist, dies wiirde das Main-
board beschédigen.

Ubertaktung FSB Steckbriicke: OCSWITCH1
Ubertaken der FSB, um die Prozessorfrequenz erhéren durch das Andern die
Steckbriicke. Folgen Sie die Anleitungen zur Einstellung FSB.

G I B

Standardwerte Erhéhen der FSB- Erhéhen der FSB- Erhdhen der FSB-
Geschwindigkeit Geschwindigkeit Geschwindigkeit
um 10% um 15% um 20%

WICHTIG

* Stellen bitte Sie sicher, dass Sie schalten die System aus bevor Sie die Steck-
briicke &ndern.

* Wenn die Hardware (ibertaktung zu der Systemunbestédndigkeit oder dem Ab-
sturz wéhrend der Au adung fiihrt, stellen Sie bitte den Schalter im Standar-
deinstellung.
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APS LED STATUSDIKATOREN: LED1~4

(STt
e e
(ST e

EBEBLER)
GEEED ElEREFR CEEER  EERRH EEED

Diese APS (Active Phase Switching) LEDs zeigen den gegenwartigen CPU Str-
romphase Modus an. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.

BEN, [TAUS
BB B 41 EDs leuchten hellblau, wenn CPU in die 4 Phase Strommodus ist.
W] 1 LEDs leuchtet hellblau, wenn CPU in die 1 Phase Strommodus ist.
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PCl Express Steckplatz
Der PCI Express-Steckplatz unterstitzt eine Erweiterungskarte mit der PCI
Express-Schnittstelle.

PCI Express x16 -Steckplatz.

- PCIl Express x1-Steckplatz.

PCI Steckplatz
Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige
Zusatzkarten aufnehmen, die mit den PCI-Spezi kationen konform sind.

WICHTIG

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose herauszie-
hen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Denken Sie
bitte auch daran die Dokumentation der Erweiterungskarte zu lesen, um notwen-
dige Hardware- oder Softwareeinstellungen fiir die Erweiterungskarte wie z.B.
Jumper-, Schalter- oder BIOS-Einstellungen vorzunehmen.

PClI-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine Hard-
wareleitung, Uber die ein Gerat Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor
schicken kann. Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen
wie folgt verbunden:

PCI1 INT E# INT F# INT G# INT H#
PCI 2 INT F# INT G# INT H# INT E#
PCI3 INT G# INT H# INT E# INT F#
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BIOS SETUP

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
Selbstuberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint,
dricken Sie die Taste <F2> oder <DEL> , um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP

(ENTF dricken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen)

Sollten Sie die Taste nicht rechtzeitig gedriickt haben und somit den Start des
BIOS verpasst haben, starten Sie bitte Ihr System neu. Entweder driicken Sie
dazu den Power On / Anschalter oder den Reset Knopf. Alternativ betétigen
Sie die Tastenkombination <Ctrl>, <Alt> und <Delete>, um einen Neustart zu er-
zwingen.

Main Page

CHOS Setup Utility - Copyright (O 1985-2005, fnerican Megatrends, Inc.
» Standard CHOS Features » Cell Menu

» Advanced BIOS Features Load Fail-Safe Defaults

» Integrated Peripherals Load Optinized Defaults

» Pouer Managenent Setup Save & Exit Setup

» H/W Honitor Exit Without Saving

» Green Power

BI0S Setting Passuord

tles:Hove Ent lect +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fi:Gemeral Help
F4:CPU Spec mory-Z FB:Fail-Safe Defaults  Fb6:Optimized Defaults

Configure Tine and Date. Display System Information. ..

v02.61 (O)Copyright 1985-2006, fmerican Megatrends, Inc.

Standard CMOS Features
In diesem Menu konnen Sie die Basiskon guration lhres Systems anpassen, so
z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advanced BIOS Features
Verwenden Sie diesen Menupunkt, um AMI- eigene weitergehende Einstellungen
an lhrem System vorzunehmen.

Integrated Peripherals
Verwenden Sie dieses Meni, um die Einstellungen fur in das Board integrierte
Peripheriegerate vorzunehmen.

Power Management Setup
Verwenden Sie dieses Ment, um die Einstellungen fiir die Stromsparfunktionen
vorzunehmen.

H/W Monitor
Dieser Eintrag zeigt den Status der CPU, des Lifters und allgemeine Warnungen
zum generellen Systemstatus
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Green Power
Verwenden Sie dieses Menu um Einstellungen der Stromversorgung vorzunehm-
en.

BIOS Setting Password
Verwenden Sie dieses Meni, um das Kennwort fiir das BIOS einzugeben.

Cell Menu
Hier kénnen Sie Einstellungen zu Frequenzen/Spannungen und Ubertaktung
vornehmen.

Load Fail-Safe Defaults
Hier konnen Sie die BIOS- Werkseinstellungen fir stabile Systemleistung laden.

Load Optimized Defaults

In diesem Menu kénnen Sie eine stabile, werkseitig gespeicherte Einstellung des
BIOS Speichers laden. Nach Anwahlen des Punktes sichern Sie die Ander ungen
und starten das System neu.

Save & Exit Setup
Abspeichern der BIOS-Anderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

Exit Without Saving
Verlassen des BIOS ohne Speicherung, vorgenommene Anderungen verfallen.
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Cell Menu

CHOS Setup Utility - Copyright () 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Cell Menu

Current CPU Frequency
Current DRAM Frequency 808HHz
» CPU Specifications

AMD Cool 'n’Quiet

fdjust CPU FSB Frequency (MHz)
fdjust CPU Ratio [futol
fdjust CRU-NB Ratio [uto]
fdjusted CPU Frequency (HHz) 2300
fdvanced Clock Calibration

[Autol
[2001

» MEMORY-Z
» fdvance DRAM Configuration

FSB/DRAN Ratio [futo]
fdjusted DRAM Frequency (H2) 800

[Autol
[1001

HT Link Speed
fdjust PCI-E Frequency (Hz)
futo Disable DRAH/ECI Erequency

[ Auto 1
[Autol
[Autol
[Autol

CPU Voltage W)
DRAM Uoltage V)
NB Uoltage (V)

HT Link Uoltage W)

Spread Spectrum

tles:Hove Enter:Select

F: U Spec  F5:Memory-Z F8:Fail-Safe Defaults

Current CPU/DRAM Frequency

2.30GHz (200x11.

[Disabledl

[Enabled]

[Enabledl

Help Iten

CPU Information

[Press Enter

[Press Enter]
[Press Enter]

+/-/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F6:0ptinized Defaults

Zeigt die derzeitige Frequenz der CPU/ Speicher. Nur Anzeige.

CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen( aufzurufen. Das Un-
terment zeigt die Information des installierten CPUs.

AMD Cool'n'Quiet

Die Cool n Quiet-Technologie kann die CPU-Geschwindigkeit und den Stromver-

brauch e zient und dynamisch herabsetzen.

WICHTIG
Fiir eine einwandfreie Funktion muss
folgende Vorgehensweise  unbedingt

sichergestellt werden:

* BIOS Setup ausfiihren und wéhlen Cell
Menu aus. Unter Cell Menu setzen Sie
AMD Cool'n'Quiet auf [Enabled].

* O nen Sie Windows und wéhlen Sie
[Start]->[Settings] (Einstellungen)->[Con-
trol Panel] (Systemsteuerung)->[Power
Options] (Energieoptionen). Gehen Sie zu
Power Options Properties (Eigenschaften
von Energieoptionen) und wéhlen Sie
select Minimal Power Management (Mini-

Power Options Properties

2%
PoverSchemes | Advarced | o[ UPS

8, Sekstine poverscheme il th ot et seis o
Ty iveanpn o g he s ety
rEEm ]
f—
e Pones Honagenent 3
Home/Dffice Desk.
Fonononn
s

Tun offharddisks: | Mever v

System stanhy: Never v

System bibernates:
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maler Energieverbrauch) unter Power schemes (Energieschemas).

Adjust CPU FSB Frequency (MHz)
Hier konnen Sie die CPU FSB Frequenz angeben.

Adjust CPU Ratio
Hier kénnen Sie die CPU -Taktmultiplikator (Ratio) angeben. Dies kdnnen Sie nur
benutzen, wenn der Prozessor die Funktion untersttitzt.

Adjust CPU-NB Ratio
Hier kdnnen Sie die CPU-NB -Taktmultiplikator (Ratio) angeben.

Adjusted CPU Frequency (MHz)
Zeigt die verstellte Frequenz der CPU. Nur Anzeige.

Advanced Clock Calibration

Dieses Einzelteil ist fir Ubertaktung. Lautet die Einstellung [Enabled], kénnen Sie
das CPU Ratio héher einzustellen. Es ist vorhanden, nur wenn der Prozessor die
Funktion stiitzt.

MEMORY-Z

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen. Wahlen
Sie ein Einzelteil von der DIMM Liste aus und lesen die Informationen des
Gedéachtnisses SPD.

Advance DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

DRAM Timing Mode

Dieses kann alles DRAM Timing automatisch au angen. Wenn DRAM Timing
auf [DCT 0], [DCT 1] oder [Both] ([beide]) einstellt, fangt einiges erscheint und
auswahlbar auf. DCT 0 steuert Kanal A und DCT1 steuert Kanal B.

CAS Latency (CL)

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both],
konnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Hier wird die Verzégerung im
Timing (in Taktzyklen) eingestellt, bevor das SDRAM einen Lesebefehl nach
dessen Erhélt auszufiihren beginnt.

tRCD

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both],
kénnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Wenn DRAM erneuert wird,
werden Reihen und Spalten separat adressiert. Gestattet es, die Anzahl der
Zyklen der Verzogerung im Timing einzustellen, die zwischen den CAS und
RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn der DRAM beschr
ieben, ausgelesen oder aufgef rischt wird. Eine hohe Geschwindigkeit fuhrt zu
hoherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindigkeiten einen stabileren
Betrieb bieten.

tRP

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both],
kénnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Wenn DRAM erneuert wird,
werden Reihen und Spalten separat adressiert. Gestattet es, die Anzahl der
Zyklen der Verzogerung im Timing einzustellen, die zwischen den CAS und
RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn der DRAM beschr
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ieben, ausgelesen oder aufgef rischt wird. Eine hohe Geschwindigkeit fuhrt zu
hoherer Leistung, wéhrend langsamere Geschwindigkeiten einen stabileren
Betrieb bieten.

tRAS

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both],
kénnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Stellt diese Einstellung das
Nehmen der Zeit RAS fest, um von zu lesen und zu einer Speicherzelle zu
schreiben.

tRTP

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both],
koén nen Sie hier die DRAM Timing angeben. Legt die Pausenzeit zwischen ein
Lesen Befehl und einem Vorladung Befehl.

tRC

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both],
koénnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Die Reihe Taktzyklen Option
spezi ziert die Mindestdauer der Taktgeberzyklen. Die Speicherreihe einen
vollen Zyklus Zeit braucht, von der Reihe Aktivierung bis zu Precharge der
aktiven Reihe fest.

tWR

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both],
kénnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Unter dieser Optionlegen Sie die
WR-Verzdgerung (in den Taktgeberzyklen) fest. Dieses Verzégerung muss
garantieren, dass Daten in den schreibenpu ern werden kdénnen zu den
Speicherzellen geschrieben, bevor Vor-Au adung auftritt.

tRRD

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both],
koénnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Diese Option legt die Aktiv-zu-
Aktive Verzdgerung von den unterschiedlichen angegrenzter Teil des Speicher
fest.

tWTR

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both],
kénnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Hier stellen Sie den tWTR-Wert
(Write Data In to Read Command Delay memory Timing) ein. Dieses setzt
die Mindestzahl der Taktgeberzyklen fest, missen die zwischen dem letzten
glltigen Schreibenarbeitsgang und der folgende gelesene Befehl zur gleichen
internen Bank der DDR Vorrichtung auftreten.

tRFC0~3

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both],
konnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Gestattet es, stellt diese Einstel-
lung das Nehmen der Zeit RFC fest, um von zu lesen und zu einer Speicher-
zelle zu schreiben.

1T/2T Memory Timing

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing Mode [DCT 0], [DCT1] oder [Both],
kénnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Legt die SDRAM Kommandorate
fest. Die Einstellung [1T] lasst den SDRAM Signal Kontroller mit einem 1T (Tak-
tzyklus) laufen. Bei [2T] lauft er mit zwei Zyklen. 1T ist schneller als 2T.
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DCT Unganged Mode
Hier kénnen Sie die Unganged Modus aktiviert/deaktiviert. Im Unganged
Modus, ein logisches DIMM irgendein ein 64-Bit DIMM.

FSB/DRAM Ratio
Hier kdnnen Sie die FSB-/Speicher-aktrelation angeben.

Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Gibt der verstellt Frequenz des DDR Speicher. Nur Anzeige.

HT Link Speed

Gibt die maximale Betriebsfrequenz des Taktgebers des Hypertransport Links
vor.Mit der Einstellung [Auto], erkennt das System die HT Link Geschwindigkeit
automatisch.

Adjust PCI-E Frequency (MHz)
Gestattet die Wahl der PCI-E Frequenz (in MHz).

Auto Disable DRAM/PCI Frequency

Lautet die Einstellung auf [Enabled] (eingeschaltet), deaktiviert das System die
Taktung leerer DRAM/PCI Sockel, um die Elektromagnetische Storstrahlung
(EMI) zu minimieren.

CPU Voltage (V)
Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung des CPU anzupassen.

DRAM Voltage (V)
Die Einstellung der Speicher-Spannung kann die Speicher Geschwindigkeit
erhohen.

NB Voltage (V)

Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung der NB-Spannung anzupassen.

HT Link Voltage (V)
Diese Option bietet lhnen an, die Spannung des Hyper-Transport Links anzu-
passen.

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spit-
zen) der Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum
Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das
die Pulsspitzen zu acheren Kurven reduziert werden.

WICHTIG

* Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet ) , um bestmégliche Systemstabilitét und
-leistung zu gewéhrleisten. Stellt fir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die
gewiinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.

* Je groBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gréBer nimmt der EMI ab, und das
System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum
meist passend Spread Spectrum Wert.

* Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie libertakten da
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sogar eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen
kann, die gerade ausreichen mag, um lhren (ibertakteten Prozessor zum einfri-
eren zu bringen.

Load Optimized Defaults
Hier kénnen Sie die BIOS- Voreinstellungen fur den stabilen Betrieb laden, die der
Mainboardhersteller vorgibt.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, fmerican Megatrends, Inc.
» Standard CHOS Features » Cell Menu

» Advanced BIOS Features Load Fail-Safe Defaults

» Integrated Peripherals Load Optinized Defaults

» Pouer Managenent Setup Save & Exit Setup

» H/ Monitor t Saving

Load Optimal Defaults?
» Green Power

BIOS Setting Password [0kl [Cancell

t Fl:General Help
F6:0ptinized Defaults

Load Optinal Default values for all the setup questions.

v02.61 {C) Copyright 1985-2006, fmerican Hegatrends, Inc.
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HAHAS BIAEOTE

MS-7388

0 OAHZOAYMM ZA® AA ZOEZY OMOXITIPEN TOAXG ©1YMM 770T-C45/ 770T-C35 (MS-
7388 v3.x) ATX.d 08 PAMEZOIl BQQIZXMZPIN YAESX( OMOXING ©1YMS 770T-
C45/ 770T-C35 MAHZXZIZOIPA PA ZOPXZI GMTOIXZZ AMD® RX780 & SB710/
SB700. ;MOXITPAS TOAXA YAAYAEZXAPA ©03 05ZY IMIPPIHE TYZY1005YA AMD® Z
ZTPOXYYZXMZ I AM2+ M ZE1OTIGMZAIX ZGOZ=Yy TYIMAZZOMX100PZ0Xa PAOXZ0aPGT

TOAXQZYT.

KEMTZERORXE OMOXOMREN TOAXE
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TOT0101 0000101 DUOTTT T TUOTTT (O ORI UL ORUAT
Tty

!!!EEE
) toooo  ooooo
BEEEF] GEEEF EREEF)  (EEEEL EEEL)
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XABAKTEBUCTUHM

Gyt doozy
cYZY100ZY(H AMD® Phenom FX/X4/X2, Althon 64 FX/X2 M Sempron Z
ZZPOXYYZXMZ1 AM2+
@ 05 TXOYaIPMS GATSN PSZIN MPQSYIIAYMM 5 CPU, TS@IXMXT GANX
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

HyperTransport
€ZO01YK=A XITPZOZHMM Hyper Transport(HT) 3.0

‘HMTOHX
5 1IZ1YPON MZ0X: AMD® RX780
BKPOGN MZoX: AMD® SB710/ SB700

GAMSXe
DDR2 533/ 667/ 800/ 1066 SDRAM (&° Max)
4 005XA DDR2 DIMM (240=z5PX / 1.8V)
(" 4 OSTSOPMXI0aPSN MPQEYIAYMIN 5 0SZITIOXMIGT ZSMTIPIPXAT, TEoIXMXT
PANX http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN
cZO01YK=A LAN 10/100/1000 Fast Ethernet PA GMT®IX1 Realtek® RTL
8111DL

AYaME
t PXIHYMYZZAPPON GMTOIX Realtek® ALC889/ ALC888S/ ALC885
8-ZAPAOGPE | AYOMS © HMEZMT THY IPAAPAGIPMIT YAAT IMTSZ
5 SZMIOXMMEZ0Xa 03 OT IYMQMEAYMIN Azalia 1.0

IDE
1 TZYX IDE PA aMTo1X1 AMD® SB710/ SB700
€ZO01YK=A YIKMMNEZ YAESXD Ultra DMA 33/66/100/133, P1O & Bus Master

SATA
6 TZYXSZ SATAII PA aMTo1X1 AMD® SB710/ SB700
CIO01YKZA 0=5YZOXM TIY 10AGM OAPPOT O 3 E/0

RAID
€Z001YK=A YIKMMNZZ RAID 0/ 1/ 0+1 PA GMTOIXI AMD® SB710/ SB700

A0ZmmM
1 QOXTTM TZYX
cZO0IYKzA 1 FDD ¢ 360¢© , 7200 , 1.2 ° ,1.44 o M2.88_°

HBRROEXDYE
" AGPIN TAPIOM
1 PS/2 TIYX NOEM
1 PS/2 TZYX Z0AZMAXYY D
1 TZ00102ZAX10aPON TZYX
6 TZYXZZ USB 2.0
1 YA\TIT LAN
6 AZYz3ZGT YANTITIZZ © HMEZMM TIY IPAAPAGIPMITT
DAMNTING, YOXAPZZOIPPG T PA TOAXI
3 YAATITIA USB 2.0
YAATITT OAXGMZA EXZYOZAPMS =ZYTYOA




MS-7388

1 YAMTIN CD-In
1 YA I 008 TZOZ0yd1PME AYOMS PA TIYIOPIN TAPIOM
1 YAATIN SPDIF-Out

1 YMTIN TPM (STYMZPAOGPS)

1 TIYIZ0yaAX10a

Cozxe
1 002X PCI Express x16
2 00ZXA PCI Express x1
3 00ZXA PCI, TE0O1YK=A MPXIYQINOA PCI €MPO ¢ TMXAPMIN 3.3V/ 5V

AZYR AAZXZ)Y
ATX (30.501 X 21.0 ¢11)

KYSTOORMD
6 ZXZ1YOXMN 000 =Y ITOIPMO
@ 05 TYMZEYIXIPMS TYMPAGOIKPEOXIN M PSTTIYA OIXAOM, ZAIT [MEKPS
OISXY IXa ZIE-0ANX TYSOUZYMM M GMXAXar O1XA0aPYy MPQSYTIAYMy Z
PMKI19010%yr) ITT AOY 10Y
http://www.msi.com/index.php)




GAIHAR GAHETE

" AGP3S TAPI0a 770T-C45/770T-C35 TY10Z0XAZOSIX 0010¥yrAMI YAATIND:

PS/2 TEYX OEM AMATIT LAN @ O
P N
9) [cz00105ZAX10aPON 'z 8.0 RS 7120
TEYX )
E@—} ﬂ m ;;— N cSzpize
‘ ]
PS/2 TzYX cIYX USB _MEYZQSP SS-Z0130

ZS0AZMAXYY

VG TAHOBKA SE5O0BYIOBAILIR

AXA HOAZA TZ0ZEIPA ZZTYZOAM YOXAPIZEM TYZYIOOIYA, MIOVOIN TAMSXM, M
TOAX YAOEMY IPMS, A XAZK T YOXAPZZZ1 TIYIMGAI=Z PA OMOXITIPEN TOAXL.U HOAZI
XAZK1 YAGOZANGZAIX0S £ XENM, ZA= TEO=0yaAXa ZP IEPMI YOXYINOXZA, XAZMI A=
NO€a, ZOAZMAXYYY, M X.0.. €YM YOXAPZZ=1 LESYYOIZAPMS EYOaX1 ZPMMAXI0aPG,
OO 1OYNXT Y=AAAPMSIM TZ YOXAPZZ=I.

VoXARBZE MYENAe0ZYA M ZORXMOSXEYA 005 AM2+

u 3 MAEITKAPMI TIYIHYIZA TYM YAEZXI ZESAAXIOaPT YOXAPZZMXI ZIPXMOSXZY
TYZY100ZYA. DOPZZY IMIPPE, GXZED YZ10MAMXa XITOZYAGO IMZAPMI, YE1OMX10a
Z XIM, GXZ PAPIOIP ®OZN XITOITYZZIOSrIN TAOXD PA TYZVIOOZYI TYM
YOXAPZZ=1 ZIPXMOBXZYA.

;OIQYNXT OAPPOM Y=AAAPMBM ©08 TYAZMOOPEIN WOXAPSZZM. _ ITYAZMOOPAS
YOXAPSZZA TYMZIOIX = TEZY IKOIPMY TYZY 100ZYA M OMOXITIPIN TOAXD.

BREERMN MG TYEYH00SYA AM2+.

HXZED YZEAMAaMXS XATOZYACCEMZARMD,
YEA@MX 0T Z X, GX5 RARBOIR COZN
XATOSTYZZZO5I N TACXE PA TYZY00ZYD.

T Z0XXAS ¢XY10zA




MS-7388

1. €XOPMMMXI  Z  ZIYXM=AOaPZl  TZOZKIPMI
YOAAKEZ, PATZOSrMNGS OEZ=Y YAATINA.

2. OEYAXMXI ZPMMAPMI PA AZOZX¥y OXY10z¥ (gold
arrow) PA CPU. oPA ©50KPA EGXa YAOTZOZKIPA
XAz, zA= TZZANAPZ PA YMOYPzI. CPU MNiKPZ
ZOXAZMXa  XXOozX  TYM  IHZ  TYAZMOaPZN
SYMIPXAYMM.

3. c©YM TYAZMOOPEN WOXAPSZZZI CPU IHE ZZPXAZXO
TZOPZOXay ZINOYX Z YAATIM, M MT P1 EVYOIX
ZMOPZ. cZMPMXI, 6XZ OyEGT TYMIIPIPMI MO
TYM YOXAPZZZ1 CPU MNEZKIX ZOAZAXa 01YaeAPH 1
TZZY1KO1PMS OMOXITIPEN TOAXD.

4. 1 ZZYYAXPE TYMKIIMXT CPU = YAATITY M ZTYOXMXT
YOAAKZZ. €Z0=300z¥ CPU TYM ZTYO=APMM
YOAAKZA MEKIX TIYIMIOXMXa0d, SOXZYSKPE
TYMKMMXT CPU TAOaYAMM Z YIPXY1 XAZ, GXZEG
2P TYAZMOOPZ M TZOPZ0OXay AAQMZOMYZZAO®S Z
YAATIML.

5. 9AAMTIOXMXT ZIPXMOSXZY PA WAOI ZYITOIPMS.
u PAGAOL AAYITMXT ZOMP IHE ZYAN.

6. " AXIM PAKMMXI PA OYYHEN =YAN, GXZEOD
YOXAPZZMXo  YAGMAXZY PA YAIO ZYITOIPMS.
_ANOMXT YOAAH QM=OAYMM M TZOPMIMXT THE.

7. T DQM=OMYYNXI YAOMAXZY OAOaP INEMN "
TEZZYIXEIM YOAAHA. i

8. cIO=0ydMXl ZAEIOu ZIPXMOSXIYA CPU = OZIXZIXOXZYyryINy YAATIMY
OMOXITIPEN TOAXD.

BHUMAHME

* ASXZHYAQMM OMOXITIPEN TOAXO Z BXZM YAAOIOI TYMZIOIPG XZ0az: 008
OIMISPOXYAYMM YOXAPIZ=M ZIPXMOSXZYA @05 TYSYIO0IYA T30 Socket AM2+.
u PIEPMN ZMO ZAE IN M010M MEKIX SXOMaAXa®d X TYMZIOIPPZHE AOI¢a.

* YW ZXOZIOMPIPMM — QUZeMYYyr IHE  YOdAKA  PIZEIZOMIIE  9SEOyOAXa
SOXSYEKPEOXa, XAz ZAZ YOGAH TEOTYYKMPIP M TYM SEXTY@=APMM 5P ZIYPIX0S ¢
MOTSOPZI TSOSKIPMI.
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VeXarzZEa M2EYOIN TARMSXM

1. _ ZOYOM TAMSXM MM IyX XZO00=X ZOPY TYZYIAa Z 01YIOMPI. _ 20Y0u ZINOIX Z
YAATITT XZ00=2 TYM TYAZMOGPEN ZYMIPXAYMM.

2. U O0XAZaXl MZOYOo Z DIMM ©0zX Z ZIYXMzAOaPZM PATYAZOIPMM. r AXIM
PAKIMXE PA PIHE, GXZEG AZOZGIPO | ZIPXAZX0 HOYEZZS TIHYWAMOMOa Z DIMM
003X." 0OM MZOYOo TAMSXM TYAZMOGPE ZZ€10 Z DIMM 003X, TOAGXM=ZZG 1
AMP10=M PA SESMT ZEPYAT YAATINA AAZYZYX03 AZXIMAXMA10ZM. '320BXEd

EZRXAEXE) #QZA ZMORE, #0OM MZEYOM WAMSXM WYAZMOBRE YAAMGAARE Z
DIMM ¢0ZXd.

3. U YYGPYy YEIOMXI00, GXS MZO¥Oa AAZYITOIP Z ¢0ZXI DIMM AAr10ZAMM o
SEIMT OXZYZP.

BLMMALME

* _ SOYOM DDR2 PI ZAAMIISAAMIPSING ¢ M156Y03MM DDR, M 0XAPGAYX DDR2
Pl MIIIX ZEYAXPIN 0SZITIOXMIIZOXM. _ 0¥0a TAMNSXM DDR2 ¢016¥1X
YOXAPAZOMZAXa XS0az3 Z YA IT] DDR2.

*d 05 YAESXG Z OZVIZAPAOQPEIT YIKMITI YEIOMXI®a, GXS Z YAAGINAT YAMPOT
ZAPAOSZ Y ZA® YOXAPSZOIPO M0YOM SOPIHE XMTA M SOMPAZSZEN ITI=S0XM.

* HXSED OMeXITIA AAHYYKAOA®a, ZPAGAOT WOXAPSZMXI M20¥0a Z YAANE I DIMMI.
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MS-7388

24-E3RXAEXREIN YANEOM EOZEA TMXARMS ATX: ATX1

AXEX YAATIN TEAZZOSIX TEZO=OydAXa 24-=SPXAZXPON EOZZ TMXAPMS ATX =
OMOXITIPEN TOAXI. €1Y10 TZ0=0yd IPMITT YEIOMX10a, AXE ZO1 £XOY0M YAATINA
SX EOSZA TMXAPMS YZZPGI, M P TYAZMOGPE OSYMIPXMYSZAP. cOIXPE ZOXAZaX1
IHZ Z YAATITT PA OMOXITIPEN TOAXI.

4-EZRXARXREIN YAAEOR TMXARMS ATX: PWR1
AXZX 4-Z3PX. YAATIT TMXAPM3 MOTZOaAYIX0d ©03 ZEIOTIGIPMS TMXAPMS
TYZVI00ZYA.

BHAMAHME
* "EIOUXI 00, GXS Z01 ZSPPIZXSY( TUXAPMS ATX TYAZMOGPS TE0=0yd1PO.

* _AOXSOXI0aPS YIZE[TIPOYIX0S MOTS0aASZAXa EOS= TMXAPMS 350 X (M ZO£I)
005 SEIOTIGIPMS OXAEMOaPS®XM OMOXITD.

BaNE#N FDD: FDD1
AXEX YDATIT TSOOIYKMZAIX QOSTTM OMOIM IMZS0Xay 360c° , 7200 , 1.2 o ,
1.44 0 MOM2.88 o .
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Banidm IDE: IDE1
DAATIN TZOOIYKMZAIX TZOZ0yaIPMI KIOX=MT OMOZ3Z IDE, STXMAIO=MT OMOz3Z
M OYWHMT IDE WOXYZNOXZ.

BHMMALME

CYM TZO=0ydlIPMM OZYT WOXYSNGXZ PA ZOPSI ZAEIOI, ®010YIX YoXAPZZMXa
YOXYENOXZA Z YIKMI master / slave TEOYIOOXZEM YOXAPSZZM TIYIMOGIZ © A
MPOXYW=YMSIIM SEYAXMX10a = OZZYITIPXAYMM MAHEXSZMX 108 YOXYIN®XZA.

Baxidn Serial ATA: SATAL~ 6
AONTIN Serial ATA  BXE ZOOSZZZOZIYIOXPEN TEYX MPXIYQINOA Serial ATA. AXEX
YAANTIN TEAZZO31X TZ0=0yaMXa XZ00=% TOPT YOXYINOXZE Serial ATA.

BLMMALME

tAEIHANXT YIAZMT MAHMESZ ZAEI0S Serial ATA. v
ZS/\PM=PYXa TEXTYM OAPPGT TYM TIY10Ad].

TYSXMZPSTT @O¥aAl TISHYX

BANEONM TMXARMS ZORXMOBXZ)ZZ: CPUFAN, NB_FAN, SYS_FAN

DATING TMXAPMS ZIPXMOBXZYZZ TZOOIYKMZAYX ZIPXMOJXIYD © TMXAPMIM
+12 . €YM TO=0yaIPMM PIZETIOMNZ TIMPMXo, GXZ ZYAPON TYIZ:ZO
TZO=0ydAlX0d = €MPI +121 | A G1YPON - = AITIOI GND. 100M OMOXITIPAS TOAXA
OZO1YKMX MMZYZOTINY ATTAYAXPZHE MEPMXZYMPHA, PIZETZOMME MOTZOaAZZAXa
OTIYMAOGPGT ZIPXMOBXZYD ¢ OAXGMZZM ¢=ZYZOXM ©08 YIAOMAAYMM QWPZYMM
YTYAZOIPMS ZIPXMOBXZYZIM.

CPUFAN NB_FAN, SYS_FAN
— e
S A e,

(\0
Dh
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MS-7388

BanEdM S/PDIF-Out: JSPD1
AXZX YAATITT MOTZOaAYIX0d 008 TEO=OydaIPMS MPXIYQINOA S/PDIF (Sony &
Philips Digital Interconnect Format) 008 TIY10AGM AZYZA Z YMQYZZ3M QZYMAXI.

BANESM CD-In: CD_IN1
AXZIX YAATIM TYIOPAAPAGIP ©08 TZO=OydaIPMS OZTZOPMXIOOPIHE AYOMZ
ZAE100.

BaNEbH 005 TZOEOWAERMS Tid)4EREN TARKOM: JFP1, JFP2

AXM YAATING ZEIOTIGMZAYX TZO=0ydlPMI ZPETEZ M MPOMZAXZYSZ TIYIOPIN
TAPIOM. JFP1 OZIXZIXOXZYIX 0T 1YMQM=AYMM Intel® Front Panel I/O Connectivity
Design Guide.

BHRZCREN YANESR AYEME: JAUD1
DANTIN TIAZZOSIX TZO=0yaMXa AYOME PA TIYIOPIN TAPIOM. OP OZIXZIXOXZYIX
OTIYMQM=AYMM Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design Guide.
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BaNEdN USB Thy4aRIN TARMOM: JUSB1~3

MM, ZEXIYGN 0SZMIOXMM 05 oTIYMQMIAYMIN Intel® /O Connectivity Design
Guide, MOIAOIP 003 TSOZ0YGIPME XAIMT ZGOSZZOZIYSOXPOT TIYMQIYMNPGT
YOXYINOXZ ZAZ USB HDD, YMQYAZGT ZAMIY, MP3 TON1YSZ, TYMPXIYSZ, M501M5Z
M X.0.

-
2
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=Ze e 50
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T o
2
o
2
el

Baxien TPM Mzayos: JTPM1 (STNMERAOERE)

AXZX YAAEIT TY1OPAAPAGIP G035 TEO=0ydIPM3 TPM (Trusted Platform Module)
NZOY03." A OXTZOPMXI0GPEN MPQEYMAYMIN M ZEAMZKPEOXSMM MOTS00ASZAPMS
SEYAXMX100 = YY=5Z500XZY TOAXQEYND EIASTAOPZOXM TPM.

BANEDN HAXGMEA BXEYHEZARMS ESYTYeA: JCI1

X BXZMY ZSPPIZXSYY TSQZOyGAIX0S ZAEION OAXGMIA SXZYGZAPMS ZSYTWOA,
YOXAPSZOIPPGN Z ZSYTWOL. eYM SXZYOGZAPMM ZSYTYOA IHS  MITAPMAM
AZXMZMAMYYIXOS. 5 MOXITIA AATEMIMPALX BXS OSEGXMI M ZGOAIX TY1OYTY IKOIPMI
PA BZYAPL. €Y 1OYTYIKOIPMI MEZKPE SXZ0yaMXa Z PAGXYSNZAT BIOS.

&

<
oS,
S

e
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GaYPMBGEM 2aMeXEM CMOS: JBAT1

_A TOAXI WOXAPZZOIPA CMOS TAMSXa © TMXAPMITT ZX EAXAYINZM, TYAPSrAS
OAPPGI 5 ZZPQMHYYAYMM OMOXIMD. ¢ APPGI, TYAPSAMI®S Z CMOS TAMSXM,
XYTEYYX03 ZZNTayX1YY 008 AMHYYAIM ET1YAYMZPPIN OMOXITIG TYM ZZ0yd 1 PMM.
h 0OM ¥ ZA® ZZAPMZAIX PIZETIOMMNZOXa OEYZOMXa ZZPQMHYYAYMy OMOXING
(ZaMOXMXar CMOS), ZEOTEO0aAYNX 10a BXEN THY ITIGAZEN.

E 41
JBAT1 [O]
-YAPIPMI SEYZO
OAPPGT OAPPOT

BMMALME

2aMPX=A CMOS TYSMAZZOMX®S 0SI1OMPIPMITT ZXPXAZXSZ 2-3 TYM SX=0ydIPPIN
OMOXITIL. r AXITT @OIOVIX ZIYPYXa®d = @ZIOMPIPMy Z3PXAZXSZ 1-2.t AEIHANXI
SAMOX=MCMOS TYM YAESXAyryIN oMOXITT: BXS TEZY 1OMX OMOXITIPYy TOAXY.

GOYZOYaAXEOM ATTAYAXRSHS YAMERA FSB: OCSWITCH1
S TEMEAay TIYIZOYAAXIOIN MEKPE YAASHPAXa FSB 005 YZ10M&IPMS GAOXEXD
TYSVI00ZYA. ;O10YNXI OAPPGIT Y=AAAPMITT G03 YOXAPSZZM GAOXIXD FSB.

ON ON ON ON
12 12 12 12
cZ YNZ0aAPMy ;Z2YX0Xa FSB ;Z2YX0Xa FSB ;Z2YX0Xa FSB
TEZOHEAIX0S TEZOHEAIX0S TEZOHEAIX0S
PA 10% PA 15% PA 20%
‘BHAMAIME

* eIYIO TIVIOXAPSZZSN TIYIZOyGAXIOIN VEIOMXIOa Z XSTI, GXS OMOXIIIA
Z020ydIPA.

* X SHOA YAMEP ZOAGZAIX P1OXAEMOaPZ0Xa MOM AZAYMNPYy SOXAPSZZY oMeX 1110
TYMADHYWAZE, ZS00XAPSZMXT TIY1Z0ydAXIOM Z TXOSKIPMI TS YI1S0dAPMy .
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YROMEAXDY 020XZ6RME APS: LED1~4

(STt
e e
(ST e

FEREmI il
o s |
e

(T T TR T T s T
T I E T T T T TS T TR

(T T TR T T s T
T I E T T T T TS T TR

EBEBLER)
GEEED ElEREFR CEEER  EERRH EEED

AXM MPOMZAXZYD APS (Active Phase Switching) TEZAAGZAYX YIKMM X1Z¥ryIN
QAAD CPU. 3 NEXYMXT PMK 10010y M W=AAAPMS.

Wex BH th [Juex "BH th
I 4 MPOMZAXS YA HZYSX HZOWEGT TYM YAESXI 4 QAA TMXAPM3 CPU.
B0 1 MPOMZAXSY HZYMX HEOYEDGIM TYM YAEZX1 1 QAAD TMXAPMS CPU.
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